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Notes, Cautions, and Warnings

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your computer.

A CAUTION: A CAUTION indicates potential damage to hardware or loss of data
if instructions are not followed.

A WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage,
personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc.
is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, and PowerEdge are trademarks of Dell Inc.;
Intel and Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries;
Microsoft, Windows, and Windows Server are either trademarks or registered trademarks of
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; Red Hat and Red Hat Enterprise
Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries; SUSE is

a registered trademark of Novell, Inc. in the United States and other countries; Citrix and XenServer
are trademarks of Citrix Systems, Inc. and/or more of its subsidiaries, and may be registered in

the United States Patent and Trademark Office and in other countries; VMware is a registered
trademark or trademark (the "Marks") of VMware, Inc. in the United States and/or other jurisdictions;
Solaris is a trademark of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming
the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and
trade names other than its own.
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Installation and Configuration

A WARNING: Before performing the following procedure, review the safety
instructions that came with the system.

Unpacking the System

Unpack your system and identify each item.

Installing the Rails and System in a Rack

N
N
:
N
:
N
:
N
N\

Assemble the rails and install the system in the rack following the safety
instructions and the rack installation instructions provided with your system.
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Optional — Connecting the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the front and back of your system have icons indicating
which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws (if any)
on the monitor's cable connector.

Connecting the Power Cable(s)

Connect the system’s power cable(s) to the system and, if a monitor is used,
connect the monitor’s power cable to the monitor.
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Securing the Power Cable(s)

Bend the system power cable into a loop as shown in the illustration
and secure the cable to the bracket using the provided strap.

Plug the other end of the power cable into a grounded electrical outlet
or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS)
or a power distribution unit (PDU).

Turning On the System

O

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators
should light.
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Installing the Optional Bezel

)

Install the bezel (optional).

Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system
documentation that ships with your system. To install an operating system
for the first time, see the installation and configuration documentation
for your operating system. Be sure the operating system is installed before
installing hardware or software not purchased with the system.

Supported Operating Systems
*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) Standard and Enterprise
Editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64) Standard, Enterprise,
and Datacenter Editions with SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard, Enterprise,
Datacenter, and Web Editions

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) Standard and
Enterprise Editions
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) Standard and
Enterprise Editions

*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64) Standard
and Premium Editions

e Red Hat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard and
Advanced Platform (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard and
Advanced Platform (x86_64)

+  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) with SP3
*  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (when available)

»  VMware® ESX Version 4.0 Update 1 (when available)
*  VMware ESXi Version 4.0 Update 1

g NOTE: For the latest information on supported operating systems,
see support.dell.com.

Other Information You May Need

A WARNING: See the safety and regulatory information that shipped with your
system. Warranty information may be included within this document or as
a separate document.

*  The rack documentation included with your rack solution describes
how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install
or replace system components. This document is available online at
support.dell.com/manuals.

* Any media that ships with your system that provides documentation
and tools for configuring and managing your system, including those
pertaining to the operating system, system management software, system
updates, and system components that you purchased with your system.

m NOTE: Always check for updates on support.dell.com/manuals and read the
updates first because they often supersede information in other documents.
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Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system does

not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual. Dell™ offers
comprehensive hardware training and certification. See www.dell.com/training
for more information. This service may not be offered in all locations.

Technical Specifications

Processor

Processor type

Two or four Intel® Xeon® 7500 series processors
(up to eight-core processors)

Expansion Bus

Bus type

Expansion slots

PCI Express Generation 1 and Generation 2
Slot 1: PCle x4 Gen2 half-length, full height
Slot 2: PCle x8 Gen2 half-length, full height
Slot 3: PCle x8 Gen2 half-length, full height
Slot 4: PCle x8 Gen2 half-length, full height
Slot 5: PCle x4 Genl half-length, full height
Slot 6: PCle x8 Gen2 half-length, full height
Slot 7: PCle x16 Gen2 half-length, half height

NOTE: Slot 7 can be expanded to four additional
PCle x4 Gen2 low profile slots using an optional
PCle expansion riser.

Memory

Architecture
Memory module sockets
Memory module capacities

Minimum RAM
Maximum RAM

1067 MHz DDRS3 registered Error Correcting
Code (ECC) DIMMs

Sixty four 240-pin DIMM sockets (eight memory
risers with eight DIMM sockets per riser)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, or 16 GB (single, dual,
or quad-rank dependent on capacity)

4GB
1TB
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Drives

Hard drives

Optical drive

Up to sixteen 2.5-inch, internal hot-swappable

SAS or SSD hard drives

NOTE: Only one SATA drive is supported on the x4
backplane. SAS and SATA hard disks on the same
backplane cannot be combined into a single virtual
disk. x16 backplanes do not support SATA drives.

Optional internal SATA DVD or DVD+RW
Optional external USB DVD-ROM

Flash drive Optional internal USB
Optional internal dual SD module
Connectors
Back
NIC Four RJ-45 using a 1 GbE /O riser
F(F)xzfo RJ-45 and two SPF+ using a 10 Gb I/O riser
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Internal
USB One 4-pin, USB 2.0-compliant
Video

Video type

Video memory

Matrox G200, integrated with iDRAC
§ MB
NOTE: Shared with iDRAC application memory.
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Power

System heat dissipation

(at 230 V 100% load)

AC Power Supply (per power
supply)

Wattage

Voltage

Maximum inrush current

Batteries
System battery

RAID battery (Optional)

§407 BTU/hr maximum
(with two or four 1100 W PSUs)

5732 BTU/hr maximum
(with two or four 750 W PSUs)

1100 W (High Output PSU)
750 W (Energy Smart PSU)

100-240V, 50-60 Hz, auto-ranging

Under typical line conditions and over the

entire system ambient operating range, the inrush
current may reach 55 A per power supply for

10 ms or less

CR 2032 3.0 V lithium coin cell
4.1 V lithium ion

Physical
Height 17.26 cm (6.8 in)
Width 48.24 cm (18.99 in) with rack latches
42.20 cm (16.62 in) without rack latches
Depth 78.8 cm (31.02 in) with power supplies and bezel

Weight (maximum
configuration)

Weight (empty)

75.3 cm (29.65 in) without power supplies and bezel
47.60 kg (105 1b)

26.31 kg (581b)
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity

Operating
Storage

Maximum vibration
Operating
Storage

Altitude
Operating

Storage

Airborne Contaminant Level

Class

10° to 35°C (50° to 95°F) with a maximum
temperature gradation of 10°C per hour

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum
operating temperature is derated 1°F/550 ft.

—40° to 65°C (-40° to 149°F) with a maximum
temperature gradation of 20°C per hour

20% to 80% (noncondensing) with a maximum
humidity gradation of 10% per hour

5% to 95% (noncondensing) with a maximum
humidity gradation of 10% per hour

0.26 Grms at 5-350 Hz for 15 min
1.54 Grms at 10-250 Hz for 15 min

16 to 3,048 m (=50 to 10,000 ft)

NOTE: For altitudes above 2950 feet, the maximum
operating temperature is derated 1°F/550 ft.

16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)

G2 or lower as defined by ISA-S71.04-1985
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Poznamky a upozornéni
E4 POZNAMKA: POZNAMKA oznaduje diilezité informace, které pomahaji
lepSimu vyuziti pocitace.

A UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost poskozeni
hardwaru nebo ztraty dat v pfipadé nedodrzeni pokynu.

A VAROVANI: VAROVANI upozorfiuje na potencialni nebezpeéi
poskozeni majetku, irazu nebo smrti.

Informace v tomto dokumentu se mohou bez pfedchoziho upozornéni zménit.
© 2009 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce téchto materialti bez pisemného povoleni spole¢nosti Dell Inc. je pfisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerEdge jsou ochranné znamky
spole¢nosti Dell Inc. Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Intel Corporation
v USA a dal$ich zemich. Microsoft, Windows a Windows Server jsou ochranné znaimky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a dal$ich zemich. Red Hat
a Red Hat Enterprise Linux jsou registrované ochranné znamky spolec¢nosti Red Hat, Inc. v USA a
dalsich zemich. SUSE je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Novell, Inc. v USA a dalsich
zemich. Citrix a XenServer jsou ochranné znamky spolecnosti Citrix Systems, Inc. a/nebo jedné nebo
vice jejich pobocek a mohou byt registrovany tifadem pro patenty a ochranné znamky v USA a dalSich
zemich. VMware je registrovana ochranna znamka nebo ochranné znamka spole¢nosti VMware, Inc.
v USA a dal8ich zemich. Solaris je ochranna znamka spole¢nosti Sun Microsystems, Inc. v USA a
dal$ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal§i ochranné znamky a obchodni nazvy s odkazem na
spole¢nosti vlastnici tyto znamky a ndzvy nebo na jejich produkty. Spolecnost Dell Inc. nema
vlastnické zajmy vii¢i ochrannym znamkam a obchodnim nazviim jinym nez svym vlastnim.

Regulatorni model: Rada E06S

Rijen 2009 €. dilu H206N Rev. A01



Instalace a konfigurace

A VAROVANI: Pfed provedenim nasledujiciho postupu si prostudujte
bezpecnostni pokyny dodané se systémem.

Rozbaleni systému

Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Instalace kolejnicek a systému do stojanu

N
:
N
:
N
:
N
N\

Sestavte kolejnic¢ky a nainstalujte systém do stojanu podle bezpe¢nostnich pokynii
a pokynt k instalaci do stojanu dodanych se systémem.
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Volitelné — Pfipojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, my$ a monitor (volitelné).

Konektory na piedni a zadni strané systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel
se ma pripojit ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pripojeni napajecich kabelt

Ptipojte napajeci kabely k systému, a pokud pouzivate monitor, pfipojte napajeci
kabel také k monitoru.
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Zajisténi napajecich kabell

Ohnéte napajeci kabel systému do smycky, jak je znazornéno na obrazku,
a ptripevnéte jej dodanou paskou k drzaku.

Poté zasurite druhy konec napajeciho kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky nebo
jej ptipojte k samostatnému zdroji napajeni, napiiklad ke zdroji nepferusitelného
napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéée (PDU).

Zapnuti systému

O

Stisknéte vypinac na systému a na monitoru. Indikatory napajeni by se mély
rozsvitit.
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Instalace voliteIného ¢elniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Dokonceni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili piedinstalovany operaéni systém, prostudujte dokumentaci
k opera¢nimu systému dodanou se systémem. Chcete-li provést prvni instalaci
opera¢niho systému, postupujte podle dokumentace k instalaci a konfiguraci
operac¢niho systému. Nez zacnete s instalaci hardwaru ¢i softwaru, ktery nebyl
zakoupen spolecné se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan operacni systém.

Podporované operacni systémy
*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32), edice Standard a Enterprise
s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64), edice Standard, Enterprise
a Datacenter s aktualizaci SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64), edice Standard, Enterprise,
Datacenter a Web

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32), edice Standard a Enterprise
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64), edice Standard a Enterprise

*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64), edice Standard
a Premium
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¢ RedHat® Enterprise Linux® 5.5 Server, platformy Standard a Advanced
(x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server, platformy Standard a Advanced
(x86_64)

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) s aktualizaci SP3

*  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (jakmile bude k dispozici)

«  VMware® ESX verze 4.0, aktualizace 1 (jakmile bude k dispozici)
*  VMware ESXi verze 4.0, aktualizace 1

Q POZNAMKA: Nejnovséjsi informace o podporovanych operacnich
systémech naleznete na webu support.dell.com.

Dalsi uzitecné informace

A VAROVANI: Prostudujte si informace o bezpeénosti a predpisech,
které byly dodany se systémem. Informace o zaruce jsou soucasti
tohoto dokumentu nebo jsou pfilozeny samostatné.

* Pokyny k instalaci do stojanu dodané se stojanovym feSenim popisuji
instalaci systému do stojanu.
*  Prirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a

popisuje feSeni probléma se systémem a instalaci nebo vyménu komponent.
Tento dokument je k dispozici online na adrese support.dell.com/manuals.

* Meédia dodana se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro konfiguraci
a spravu systému. Mohou byt dodana naptiklad média tykajici se operacniho
systému, softwaru pro spravu systému, aktualizaci systému a komponent
zakoupenych se systémem.

Q POZNAMKA: Vzdy nejprve zkontrolujte a proététe aktualizace
uvedené na adrese support.dell.com/manuals, protoze tyto
aktualizace €asto nahrazuji informace v ostatnich dokumentech.
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Odborna pomoc

Nerozumite-li nékterému z postupti popsanych v této pfirucce nebo nepracuje-li
systém podle oekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru. Spole¢nost
Dell™ nabizi v souvislosti s hardwarem kompletni $koleni a certifikaci.

Dalsi informace naleznete na webovych strankach www.dell.com/training.
Tato sluzba nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru Dva nebo ¢tyti procesory fady Intel® Xeon® 7500
(procesory s az osmi jadry)

RozSirovaci sbérnice

Typ sbérnice PCI Express 1. a 2. generace
Rozsitovaci sloty Slot 1: PCle x4, 2. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 2: PCle x8, 2. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 3: PCle x8, 2. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 4: PCle x8, 2. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 5: PCle x4, 1. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 6: PCle x8, 2. generace, polovi¢ni délka,
plna vyska

Slot 7: PCle x16, 2. generace, polovi¢ni délka,
poloviéni vyska

POZNAMKA: Slot 7 Ize pomoci volitelné
rozSifovaci zvedaci karty PCle rozSifit na Ctyfi
dal$i nizkoprofilové sloty PCle x4 2. generace.
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Pamét’

Architektura

Sloty pro pamétové moduly

Kapacity pamétovych modult

Moduly DIMM typu DDR3, 1067 MHz,
registrované, s ochranou ECC

Sedesat &tyfi 240kolikovych slotd DIMM
(osm pamétovych zvedacich karet s osmi sloty
DIMM na kazdé kartg)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB nebo 16 GB (jednoduché,
dualni nebo kvadralni — v zavislosti na kapacit¢)

Minimum paméti RAM 4GB

Maximum paméti RAM 1TB

Jednotky

Pevné disky Az Sestnact 2,5palcovych internich pevnych diskt
SAS nebo SSD vyménitelnych za provozu
POZNAMKA: Je podporovan pouze jeden disk
SATA na desce zadni plochy x4. Pevné disky
SAS a SATA na stejné desce zadni plochy nelze
kombinovat do jednoho virtualniho disku. Desky
zadni plochy x16 disky SATA nepodporuji.

Opticka jednotka Volitelna interni jednotka SATA DVD nebo
DVD+RW
Volitelna externi jednotka USB DVD-ROM

Jednotka Flash Volitelna interni USB

Volitelny interni dualni modul SD
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Konektory

Vzadu
Sitové Ctyfi RI-45 na vstupné-vystupni zvedaci karté
podporujici rychlost 1 Gb/s
Nebo
Dva RJ-45 a dva SPF+ na vstupné-vystupni zvedaci
karté podporujici rychlost 10 Gb/s
Sériovy 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou 16550
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Video 15kolikovy VGA
Vpiedu
Video 15kolikovy VGA
USB Dva 4kolikové, USB 2.0
Interni
USB Jeden 4kolikovy, USB 2.0
Video
Typ grafiky Matrox G200, integrovana s ovlada¢em iDRAC
Graficka pamét 8 MB
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Napajeni

Odvod tepla (pti napajeni 230 V
a 100% zatiZeni)

Sttidavy proud
(na jeden napajeci zdroj)

Vykon

Napéti

Maximalni narazovy proud

Baterie
Systémova baterie

Baterie RAID (volitelnd)

Maximalné 8407 BTU/hod.
(se dvéma nebo ¢tyfmi zdroji napajeni 1100 W)

Maximalné 5732 BTU/hod.
(se dvéma nebo ¢tyfmi zdroji napajeni 750 W)

1100 W (vysokokapacitni zdroj)
750 W (zdroj Energy Smart)

100-240 V, 50-60 Hz, automatické ptepinani

V typickych podminkach napajeni a v celém
provoznim rozsahu systému mize narazovy proud
dosahnout 55 A na jeden napéjeci zdroj po dobu
10 ms nebo méné.

Lithium-iontova knoflikova baterie CR 2032 3,0 V

Lithium-iontova baterie 4,1 V

Rozméry
Vyska 17,26 cm
Sitka 48,24 cm se zapadkami kolejnic¢ek
42,20 cm bez zapadek kolejnicek
Hloubka 78,8 cm s napajecimi zdroji a elnim krytem
75,3 cm bez napajecich zdroji a ¢elniho krytu
Hmotnost 47,60 kg

(maximalni konfigurace)

Hmotnost (prazdné)

26,31 kg
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Prostredi

POZNAMKA: Dalsi informace o méfenych tdajich prostfedi najdete pro jednotlivé
systémové konfigurace na adrese www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

Skladovaci

Relativni vlhkost

Provozni

Skladovaci

Maximalni vibrace
Provozni
Skladovaci

Nadmoi'ska vyska

Provozni

Skladovaci

10 az 35 °C s maximalnim naristem teploty
0 10 °C za hodinu

POZNAMKA: V nadmorskych vyskach nad
900 metrl je maximalni provozni teplota snizena
0 1 °C na kazdych 300 metrd.

-40 az 65 °C s maximalnim nartistem teploty
020 °C za hodinu

20 az 80 % (bez kondenzace) s maximalnim
narGstem vlhkosti o 10 % za hodinu

5 az 95 % (bez kondenzace) s maximalnim nartstem
vlhkosti 0 10 % za hodinu

0,26 g pii 5-350 Hz po dobu 15 minut
1,54 g pii 10-250 Hz po dobu 15 minut

-16a23 048 m

POZNAMKA: V nadmofskych vyskach nad
900 metr( je maximalni provozni teplota snizena
0 1 °C na kazdych 300 metrd.

-16 az 10 600 m

Uroven uvolfiovani zne€istujicich latek do vzduchu

Ttida
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Remarques, précautions et avertissements

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre ordinateur.

A PRECAUTION : Une PRECAUTION vous avertit d'un risque de dommage matériel
ou de perte de données en cas de non-respect des instructions données.

/\ AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT vous avertit d'un risque d’endom-
magement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes 3 modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques mentionnées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerEdge sont des marques de
Dell Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres
pays ; Microsoft, Windows, et Windows Server sont des marques ou des marques déposées de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ; Red Hat et Red Hat Enterprise Linux sont des
marques déposées de Red Hat, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; SUSE est une marque déposée
de Novell, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; Citrix et XenServer sont des marques de Citrix
Systems, Inc. et/ou de plusieurs de ses filiales et peuvent étre déposées au Bureau des brevets et des
marques commerciales aux Etats Unis ou dans d'autres pays ; ¥Mware est une marque ou une marque
déposée (les “marques”) de VMware, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres juridictions ;

Solaris est une marque de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent étre utilisés dans ce document pour faire
référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie
tout intérét propriétaire vis-a-vis des marques et des noms de marque autres que les siens.
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Installation et configuration

A AVERTISSEMENT : Avant de commencer la procédure suivante,
lisez les consignes de sécurité fournies avec le systeme.

Déballage du systéme

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Installation des rails et du systéme dans un rack

N
N
\
N
:
N
:
N
N\

Assemblez les rails et installez le systéme dans le rack en suivant les consignes
de sécurité et les instructions d'installation du rack fournies avec votre
systeme.
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Facultatif — Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (si nécessaire).

Les icones des connecteurs situées a 'avant et a l'arriere du systeme
indiquent ot insérer chaque cable. N'oubliez pas de serrer les vis situées
sur le connecteur du cible du moniteur, s'il en est équipé.

Branchement du ou des cables d'alimentation.

N

Branchez le ou les cibles d'alimentation au systéme et, si vous utilisez
un moniteur, connectez son cible d'alimentation a celui-ci.
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Fixation du ou des cables d'alimentation

Faites une boucle comme indiqué dans l'illustration, puis fixez-le a 'aide
de la sangle fournie.

Branchez ensuite l'autre extrémité du cible d'alimentation sur une prise
secteur mise a la terre ou sur une source d'alimentation autonome
(onduleur ou unité de distribution de l'alimentation).

Mise sous tension du systeme

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systéme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation s'allument.
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Installation du cadre en option

N
N
:
N
N
&

T

Installez le cadre (si nécessaire).

Fin de l'installation du systeme d'exploitation

Sivous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout
d'abord la documentation associée, fournie avec 'ordinateur. Pour une
premiere installation du systeme d'exploitation, consultez la documentation
concernant l'installation et la configuration du systeme d'exploitation. Veillez
a installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel
acheté séparément.

Systemes d'exploitation pris en charge
*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32), éditions Standard et Enterprise
avec SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64), éditions Standard, Enterprise
et DataCenter avec SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64), éditions Standard, Enterprise,
Datacenter et Web

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32), éditions Standard et Enterprise
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64), éditions Standard et Enterprise
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*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64), éditions Standard
et Premium

*  Red Hat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard et Advanced Platform
(x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard et Advanced Platform
(x86_64)

*  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) avec SP3

+ Solaris® 10 10/9 (x86_64)

¢ Citrix® XenServer™ 6.0 (selon disponibilité)

*  VMware® ESX version 4.0 Mise a jour 1 (selon disponibilité)

e VMware ESXi version 4.0 Mise a jour 1

E4 REMARQUE : Pour obtenir les informations les plus récentes sur les systémes
d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site support.dell.com.

Autres informations utiles

& AVERTISSEMENT : Voir les informations sur la sécurité et les réglementations
fournies avec votre systeme. Les informations sur la garantie se trouvent dans
ce document ou dans un document distinct.

* La documentation fournie avec le rack indique comment installer
le systéme dans un rack.

*  Le Manuel du propriétaire présente les caractéristiques du systeme et
contient des informations de dépannage et des instructions d'installation
ou de remplacement des composants. Il est disponible en ligne sur le site
support.dell.com/manuals.

* Tous les supports fournis avec le systeme contenant de la documentation
et des outils permettant de configurer et de gérer le systeme, y compris les
supports du systeme d'exploitation, du logiciel de gestion du systeme, des
mises a jour systéme et des composants systeme que vous avez achetés
avec le systeme.

Q REMARQUE : Vérifiez toujours si des mises a jour sont disponibles sur le site
support.dell.com/manuals et lisez-les en premier, car elles remplacent
souvent les informations contenues dans les autres documents.
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Obtention d'une assistance technique

Sivous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, reportez-vous au Manuel du propriétaire. Dell™
offre une formation exhaustive et une certification sur le matériel. Pour plus
d'informations, voir www.dell.com/training. Ce service n'est disponible

que dans certains pays.

Caractéristiques techniques

Processeur

Type de processeur

Deux ou quatre processeurs Intel® Xeon®
série 7500 (processeurs huit coeurs disponibles)

Bus d'extension

Type de bus

Logements d'extension
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PCI Express lere et 2eme génération

Emplacement 1 : PCle x4, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 2 : PCle x8, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 3 : PCle x8, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 4 : PCle x8, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 5 : PCle x4, Gen 1, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 6 : PCle x8, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

Emplacement 7 : PCle x16, Gen 2, mi-longueur,
pleine hauteur

REMARQUE : L'emplacement 7 peut é&tre étendu
a quatre emplacements PCle x4 Gen 2 mi-hauteur
supplémentaires a |'aide d'une carte d'extension
PCle en option.



Mémoire

Architecture

Connecteurs de barrette
de mémoire

Capacité des barrettes
de mémoire

Barrettes de mémoire ECC (code de correction
d'erreur) DDR3 1067 MHz inscrites

Soixante-quatre barrettes DIMM a 240 broches
(huit cartes de montage mémoire avec
huit barrettes DIMM par carte)

1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go ou 16 Go
(barrettes a simple, double ou quadruple rangée
selon la capacité)

RAM minimale 4 Go
RAM maximale 1 To
Lecteurs

Disques durs

Lecteur optique

Lecteur Flash

Jusqu'a scize disques durs internes SSD ou SAS
de 2,5 pouces, enfichables a chaud

REMARQUE : Un seul lecteur SATA est pris en
charge sur le fond de panier x4. Les disques durs
SAS et SATA situés sur le méme fond de panier
ne peuvent pas étre combinés en un seul disque
virtuel. Les fonds de panier x16 ne prennent pas
en charge les disques SATA.

Un lecteur de DVD ou DVD+RW SATA interne
(en option)

Un lecteur de DVD-ROM USB externe

(en option)

USB interne (en option)
Module SD interne double (en option)
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Connecteurs

Arriere
NIC Quatre connecteurs RJ-45 utilisant une carte E/S
1 GbE
ou
Deux connecteurs RJ-45 et deux ports SPF+
utilisant une carte E/S 10 Gb
Série Un connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550
USB Deux connecteurs a 4 broches, conformes
USB 2.0
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
Avant
Vidéo Un connecteur VGA a 15 broches
USB Deux connecteurs a 4 broches, conformes
USB 2.0
Interne
USB Un connecteur a 4 broches, compatible USB 2.0
Vidéo
Type de vidéo Matrox G200, intégré au controleur iDRAC

Mémoire vidéo
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8 Mo

REMARQUE : Partagée avec la mémoire
d'application iDRAC.



Alimentation

Dissipation thermique
du systeme (2230 'V,
charge totale)

Bloc d'alimentation CA
(selon la tension en vigueur)

Puissance

Tension

Appel de courant maximal

Piles
Pile du systeme

Batterie RAID (en option)

§407 BTU/h maximum (avec deux ou
quatre unités d'alimentation a 1100 W)

5732 BTU/h maximum (avec deux ou
quatre unités d'alimentation a 750 W)

1100 W (unité d'alimentation haute capacité)
750 W (unité d'alimentation Energy Smart)

100-240V, 50-60 Hz, plages automatiques

Dans des conditions de ligne typiques et dans
toute la gamme ambiante de fonctionnement
du systeme, l'appel de courant peut atteindre
55 A par bloc d'alimentation pendant

un maximum de 10 ms.

Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V)

4.1V au lithium-ion

Caractéristiques physiques

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (configuration maximale)

Poids (a vide)

17,26 cm (6,8 pouces)

48,24 cm (18,99 pouces) avec les loquets du rack
42,20 cm (16,62 pouces) sans les loquets du rack

78,8 cm (31,02 pouces) avec blocs d'alimentation
et cadre
75,3 cm (29,65 pouces) sans blocs d'alimentation
et cadre

47,60 kg (105 livres)
26,31 kg (58 livres)
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Environnement

REMARQUE : Pour plus d'informations concernant les mesures environnementales liées
a différentes configurations spécifiques, voir www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement

Stockage

Humidité relative

Tolérance maximale aux vibrations

Altitude

En fonctionnement

Stockage

En fonctionnement

Stockage

En fonctionnement

Stockage

De 10 a 35 °C (de 50 4 95 °F) avec un gradient
thermique maximal de 10 °C par heure

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures a
900 metres (2 950 pieds), la température maximale
de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F)
tous les 168 métres (550 pieds).

De -40 4 65 °C (de -40 a 149 °F) avec un gradient
thermique maximal de 20 °C par heure

De 20 a 80 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 % par heure

De 5495 % (sans condensation) avec un gradient
d'humidité maximal de 10 % par heure

0,26 Grms avec un balayage de 5 a 350 Hz
pendant 15 minutes

1,54 Grms avec un balayage de 10 a 250 Hz
pendant 15 minutes

De -16 23 048 m (de -50 a 10 000 pieds)

REMARQUE : Pour les altitudes supérieures a
900 metres (2 950 pieds), la température maximale
de fonctionnement est réduite de 0,55 °C (1 °F)
tous les 168 métres (550 pieds).

De -16 410 600 m (-50 & 35 000 pieds)

Contaminants en suspension dans l'air
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Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

Q ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen
aufmerksam, mit denen Sie das System besser einsetzen kénnen.

A VORSICHTSHINWEIS: Hiermit werden Sie auf mogliche Gefahrenquellen
hingewiesen, die Hardwareschédden oder Datenverlust zur Folge haben kdnnen,
wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

A WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen
hingewiesen, die materielle Schiaden, Verletzungen oder sogar den Tod
von Personen zur Folge haben kdnnen.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfiltigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Dell Inc. ist streng untersagt.

Marken in diesem Text: Dell, das DELL Logo und PowerEdge sind Marken von Dell Inc.; Intel und Xeon
sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Landern; Microsoft, Windows
und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken von Microsoft Corporation in den USA
und/oder anderen Landern; Red Hat und Red Hat Enterprise Linux sind eingetragene Marken von

Red Hat, Inc. in den USA und anderen Léndern; SUSE ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc.

in den USA und anderen Landern; Citrix und XenServer sind Marken von Citrix Systems, Inc. und/oder
weiteren seiner Tochtergesellschaften und sind moglicherweise eingetragen beim Patent and Trademark
Office der USA und in anderen Landern; VMware ist eine eingetragene Marke oder Marke (die ,,Marken®)
von VMware, Inc. in den USA und/oder anderen Gerichtsbarkeiten; Solaris ist eine Marke von Sun
Microsystems, Inc. in den USA und anderen Léndern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handels-
bezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Genormtes Modell Reihe E06S

Oktober 2009 Teilenr. H206N Rev. A01



Installation und Konfiguration

A WARNUNG: Lesen Sie vor dem Ausfiihren der folgenden Schritte die Sicherheits-
hinweise fiir das System.

Auspacken des Systems

Entnehmen Sie das System der Verpackung, und identifizieren Sie die einzelnen
Komponenten.

Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

N
N
\
N
:
N
:
N
N

Lesen Sie vor der Montage der Schienen und dem Einbau des Systems zundchst
die Sicherheitshinweise sowie die Rack-Montageanweisungen, die im Liefer-
umfang des Systems enthalten sind.
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Optional — AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

Schliefen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Vorder- und Riickseite des Systems sind mit Symbolen
gekennzeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen.
Denken Sie daran, gegebenentfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirm-
kabels festzuzichen.

AnschlieBen der Netzstromkabel

Verbinden Sie die Netzstromkabel mit dem System sowie gegebenentfalls
mit dem Bildschirm.
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Sichern der Netzstromkabel

Bilden Sie mit dem System-Netzstromkabel wie abgebildet eine Schlaufe,
und sichern Sie das Kabel mit dem beigefiigten Band an der Klammer.

Verbinden Sie das andere Ende des Netzstromkabels mit einer geerdeten
Steckdose oder einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungs-
freien Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

O

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Die Betriebs-
anzeigen sollten aufleuchten.
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Anbringen der optionalen Frontverkleidung

N
N
\
N
N

Befestigen Sie die Frontverkleidung (optional).

AbschlieBen des Betriebssystem-Setups

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit dem
System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wenn Sie das Betriebs-
system erstmals installieren, finden Sie weitere Hinweise in der Dokumentation
zur Installation und Konfiguration des Betriebssystems. Das Betriebssystem
muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System
erworbene Hardware oder Software installieren.

Unterstiitzte Betriebssysteme
*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) Standard und Enterprise Edition
mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64) Standard, Enterprise
und Datacenter Edition mit SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard, Enterprise,
Datacenter und Web Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) Standard und Enterprise
Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) Standard
und Enterprise Edition
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*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64) Standard
und Premium Edition

*  Red Hat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard und Advanced Platform
(x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard und Advanced Platform
(x86_64)

*  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) mit SP3

+  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (sofern verfiigbar)

* VMware® ESX Version 4.0 Update 1 (sofern verfiigbar)

*  VMware ESXi Version 4.0 Update 1

E4 ANMERKUNG: Die neuesten Informationen zu den unterstiitzten
Betriebssystemen erhalten Sie unter support.dell.com.

Weitere niitzliche Informationen

& WARNUNG: Beachten Sie die Sicherheits- und Betriebshestimmungen, die mit
dem Computer geliefert wurden. Garantiebestimmungen kdnnen als separates
Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack-Dokumentation
ist beschrieben, wie das System in einem Rack installiert wird.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch finden Sie Informationen iiber System-
funktionen, Fehlerbehebung im System und zum Installieren oder
Austauschen von Systemkomponenten. Sie finden dieses Dokument
online unter support.dell.com/manuals.

* Alle im Lieferumfang des Systems enthaltenen Medien mit Dokumenta-
tionen und Hilfsmitteln zur Konfiguration und Verwaltung des Systems,
insbesondere in Bezug auf Betriebssystem, Systemverwaltungssoftware,
System-Updates und mit dem System erworbene Komponenten.

Q ANMERKUNG: Wenn auf der Website support.dell.com/manuals
aktualisierte Dokumente vorliegen, lesen Sie diese immer zuerst,
denn friihere Informationen werden damit gegebenenfalls ungiiltig.
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Wie Sie technische Unterstiitzung erhalten

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollziehen kénnen
oder das System sich nicht wie erwartet verhilt, nchmen Sie das Hardware-
Benutzerhandbuch zur Hand. Dell™ bietet Ihnen umfangreiche Hardware-
Schulungen und Zertifizierungen. Nihere Informationen erhalten Sie unter
www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen stehen unter Umstinden
nicht an allen Standorten zur Verfiigung.

Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Zwei oder vier Prozessoren der Reihe Intel® Xeon®
7500 (bis hin zu Achtkern-Prozessoren)

Erweiterungsbus

Bustyp PCI Express der 1. und 2. Generation

Erweiterungssteckplitze Steckplatz 1: PCle x4 (2. Gen.) mit halber

Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 2: PCle x8 (2. Gen.) mit halber
Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 3: PCle x8 (2. Gen.) mit halber
Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 4: PCle x8 (2. Gen.) mit halber
Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 5: PCle x4 (1. Gen.) mit halber
Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 6: PCle x8 (2. Gen.) mit halber
Baulinge und voller Bauhshe

Steckplatz 7: PCle x16 (2. Gen.) mit halber
Baulinge und halber Bauhohe

ANMERKUNG: Steckplatz 7 |asst sich auf vier
weitere PCle-Steckpldtze mit niedrigem Profil
(x4, 2. Gen.) erweitern, indem ein optionaler
PCle-Erweiterungs-Riser zum Einsatz kommt.
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Speicher

Architektur
Speichermodulsockel
Speichermodulkapazititen

RAM (Minimum)
RAM (Maximum)

Registrierte ECC-fihige (Error Correcting Code)
DDR3-DIMM-Module mit 1067 MHz

64 DIMM-Sockel (240-polig) (acht Speicher-Riser
mit acht DIMM-Sockeln je Riser)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8§ GB oder 16 GB (Finfach-,
Zweifach oder Vierfach-Module, je nach Kapazitit)

4GB
1 TB

Laufwerke

Festplattenlaufwerke

Optisches Laufwerk

Flash-Laufwerk

Bis zu 16 interne hot-swap-fihige SAS- oder
SSD-Laufwerke (2,5 Zoll)

ANMERKUNG: An der x4-Riickwandplatine wird
nur ein SATA-Laufwerk unterstiitzt. SAS- und SATA-
Festplatten an der gleichen Riickwandplatine
lassen sich nicht zu einem einzelnen virtuellen
Datentréger kombinieren. x16-Riickwandplatinen
unterstiitzen keine SATA-Laufwerke.

Optionales internes SATA-DVD- oder DVD+RW-
Laufwerk
Optionales externes USB-DVD-ROM-Laufwerk

Optionaler interner USB-Anschluss
Optionales internes zweifaches SD-Modul
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Anschliisse

Riickseite
NIC Vier RJ-45-Anschliisse tiber einen E/A-Riser
(1-Gb-Ethernet)
Oder
Zwei RJ-45-Anschliisse und zweimal SPF+ tiber
cinen F/A-Riser (10 Gb)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-konform
Bildschirm VGA, 15-polig
Vorderseite
Bildschirm VGA, 15-polig
USB Zwei 4-polige Anschlisse, USB-2.0-konform
Intern
USB Ein 4-poliger Anschluss, USB-2.0-konform
Grafik
Grafiktyp Matrox G200, integriert im iDRAC
Grafikspeicher § MB

ANMERKUNG: Gemeinsam genutzt mit iDRAC-
Anwendungsspeicher.
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Stromversorgung

Wiirmeabgabe des Systems

(bei 230 Vund 100% Auslastung)

Wechselstromversorgung
(je Netzteil)

Leistung

Spannung

Maximaler Einschaltstrom

Batterien
Systembatterie

RAID-Akku (optional)

Max. 8407 BTU/h
(mit zwei oder vier 1100-W-Netzteilen)

Max. 5732 BTU/h
(mit zwel oder vier 750-W-Netzteilen)

1100 W (High-Output-Netzteil)
750 W (Energy-Smart-Netzteil)

100-240 'V, 50-60 Hz, autom. Bereichseinstellung

Unter typischen Leitungsbedingungen und tiber
den gesamten Umgebungsbetriebsbereich des
Systems kann der Einschaltstrom pro Netzteil
(tiber einen Zeitraum von 10 ms oder weniger)
55 A erreichen.

CR 2032, 3.0-V-Lithium-lonen-Knopfzelle
4.1V Lithium-Ionen

Abmessungen und Gewicht

Hohe
Breite

Tiefe
Gewicht

(maximale Konfiguration)

Gewicht (leer)

17,26 cm

48,24 cm mit Rack-Befestigungselementen
42,20 cm ohne Rack-Befestigungselemente

78,8 cm mit Netzteilen und Frontverkleidung
75,3 cm ohne Netzteile und Frontverkleidung
47,60 kg

2631 kg
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Umgebungsbedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen bei verschiedenen
Systemkonfigurationen finden Sie unter www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur

Bei Betrieb

Lagerung

Relative Luftfeuchtigkeit
Bei Betrieb
Lagerung

Zulissige Erschiitterung
Bei Betrieb

Lagerung

Héhe tiber NN
Bei Betrieb

Lagerung
Luftverschmutzungsklasse

Klasse

10 bis 35 °C bei einem max. Temperaturgradienten
von 10 °C pro Stunde

ANMERKUNG: Bei Hohen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebstemperatur
um 1°C/300 m.

-40° bis 65 °C bei einem max. Temperatur-
gradienten von 20 °C pro Stunde

20% bis 80% (nicht-kondensierend) mit einem
max. Luftfeuchtigkeitsgradienten von 10%
pro Stunde

5% bis 95% (nicht-kondensierend) mit einem max.
Luftfeuchtigkeitsgradienten von 10% pro Stunde

0,26 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
bei 5-350 Hz, 15 min lang

1,54 g Effektivbeschleunigung (GRMS)
bei 10-250 Hz, 15 min lang

-16 bis 3 048 m

ANMERKUNG: Bei Héhen iiber 900 Meter
verringert sich die maximale Betriebstemperatur
um 1°C/300 m.

-16 bis 10 600 m

G2 oder niedriger gemif ISA-S71.04-1985
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© 2009 Dell Inc. Mg em@oraln 6LOV TOV SIKOIOPGTOV.

AToyopeETAL AVGTNPMS 1) AVOTAPUYMYT] GVTMV TOV DAIKOV LE 0TOLOVONTOTE TPOTO YOPIS TNV £YYPaEn
adeta g Dell Inc.

Epmopwd ofjpota mov xpnoiponolodvior 6to tapdy Keipevo: 1 ovopacio Dell, to hoydtvmo DELL kou
N ovopacia PowerEdge givol eumopricd ofjpata g Dell Inc. Ot ovopacieg Infel kon Xeon ivor oot
kotorefévto tng Intel Corporation otig HITA. kot oe dAheg xdpeg. O ovopasieg Microsoft, Windows,
Kot Windows Server are givou gite gpmopikd ofjpato gite ojpato kotoredévia g Microsoft Corporation
ot Hvopéveg Ioreieg /kon o€ dAdeg ympeg. Ot ovopacies Red Hat xon Red Hat Enterprise Linux
givon onuara kototedévra g Red Hat, Inc. otig Hvopéveg [olreieg kot e dhdeg ydpes. H ovopacio
SUSE givar onpo karatebév g Novell, Inc. otig Hvopéveg Ilolreieg kot og dAkeg ydpes. Ot ovopacieg
Citrix ko1 XenServer givar gpumopucd ofjpato g Citrix Systems, Inc. /Kot pog 1 tepiocotépmv
Buyatpikdv g Kot propodv va karatebovv oty Yanpeosia Evpectreyvidv kot Epmopicdv Inpdrov
twv HITA. H ovopacio VMware givar ofjpo katatedév i eumopiicd onpa (“Eiuota’) tng VMware, Inc.
otig Hvopéveg Iolteieg 1/kar o€ Ghkeg meproyég dikarodooiog. H ovopacio Solaris sivar onpa kotatedév
g Sun Microsystems, Inc.otig Hvopéveg [olteieg kot o GAAeg ydpeg.

Al\o ELTOPIKE GLLOTO KOL ELTOPIKEG OVOLAGIEG LTOPEL VOL YPT|CLLOTOLOVVTAL GTO TAPOV EYYPADO
aVaQEPOULEVA. EITE GTOVG KATOYOVG TOV GNUATOV KoL TV oVopdTtov gite ota mpoiévta tovg. H Dell Inc.
moporteitol omd KABe SIKAI®NO 68 EUTOPIKA CTLLOTA KO ELTOPIKEG OVOLOGIES TPITMV.

PuBpioTiké TrpéTUTIO ZElpdg E06S
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EykatdoTaon Kol puOuion TTapoauéTpwWY
A EIAOMOIHZH: MNpoToU ekTeEAEOETE TNV TTAPAKATW S1adIKACTiA,

oupfouleubeite TIg 0dnyieg aog@daAglog TTou ouvodelouv To
oloTnud oag.

Avolypa TG CUOKEUNTiIOG TOU CUCTAHOTOG

Avoi&te T cvoKeLAGia TOV GLGTALATOC GOG KL AVAYVOPIoTE KABE avTiKeilevo.

Totro0éTnon TwWV PAYWY KAl TOU CUCTAHATOG € pAQI

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ZUVOpUOLOYNOTE TIG PAYES KO EYKOTAGTIOTE TO GUGTNLULO GE PAPL GOLPOVI UUE TIG
odnyieg aopdlelns Kat Tig 0d1yieg EYKOTAGTAONG G€ PAPL TOL TAPEYOVTAL LE TO
GUOTNUG GOGC.
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MpoalpeTIKA - ZUVOEON TTANKTPOAOYiOU, TTOVTIKIOU Kol 006vng

XuvdéaTte TO TANKTPOAOYL0, TO TOVTIKL Kot TNV 006V (TPOaLPETIKAL).

O1 ovlevKTNPES GTO PTPOGTIVO KOt GTO TG HEPOG TOV GUGTNLLOTOG £XOVV ELKOVIOLNL
70 07o{0, VLOSELKVVOVVY TO KAADI0 TTOL GVVIEETaL o€ KABE culevkThpa. TTpémet
va 6i&ete Tig Pideg (eav vadpyovv) oto culevkripa KoeAmdiov g 006vng.

20vdeon TwV KAAWdiwv Tpoodoaiag

2ovdéoTe To KAADIL0 (1) To KOADGSLO) TPOPOSOGING TOL GUGTHHOTOG GTO GOGTIHO KOiL,
€av ypnoylomoteite 086vn, cuvHEsTE TO KD TpoPodoaciog ™G 00dvng otV 006v.
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Aoc@dAion Twv KAAwWdSiwv Tpo@odoaiag

Kéapyte 10 KoAdd10 Tpopodosiag Tov GLGTHHATOS GE LopP1| fpoOyov, OTWS PaiveTol
OTO GYNLLOL, KOL YPNOLOTOMGTE TO GLVOSEVTIKO AOVPL Y10l VO GTEPEDGETE TO KAADILO
oo Ppayiova.

Yuvdéote T0 Ao GKpo TOL KEAMSioV Tpopodociag oe yetmpévn pilo N Eexwpiot
YN PEVHATOG, 0T glvat éva cuoTN O adtddemng Tpopodoaciag (UPS) 1 o povada
Swavopng pedpatog (PDU).

Evepyotroinon Tou CuoTAHATOG

IMatote To Kovumi Aertovpyiag 6To cvGTUA Kot TV 006v. Avafovv ot Avyvieg
Aertovpyiag.
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To1ro0£TNON TNG TTPOAIPETIKAG OTEQPAVNG CUYKPATNONG

N
N
:
N
N
&

T

TomoBetnoTE TN GTEPGVY GLYKPATNONG (TPOIPETIKG).

OAoKARpwON TNG EYKATACTAONG

TOU AEITOUPYIKOU CUOTIHATOG

Edv éyete ayopdogt mpogyKoTeGTNIEVO AEITOVPYIKO GUGTNHO, avoTpéEte oV
TEKUNPI®OT) TOV AEITOVPYIKOD GUGTHHOTOG TOV GLVOSEVEL TO GVGTNUG GoG. Otav
gykoB1oTdTE Vol AEITOVPYIKO GOGTNUO Yo TPATH (OPA, avaTpEETE GTNV TEKUNPI®OT
£YKOTAGTOONG KOl SIULUOPPMGTG TTOV APOPE TO AEITOVPYIKO GO cvoTn . BeBoimbeite

OTL TO AELTOVPYIKO GVUGTNL EIVOL EYKOTESTNIEVO TPOTOV EYKUTUGTOETE VAIKO 1)
Aoy Ko Tov dev Exete ayopdoetl poli e TO GUGTI .

AgiTOoUpyIKA cCUuCTAHOTA
TTOU utrooTnpifovral

*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32), exdooeig Standard kan Enterprise
pe SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64), exddceig Standard, Enterprise,
kot Datacenter pe SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64), ekdoceig Standard, Enterprise,
Datacenter ka1 Web

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32), exddc¢eig Standard ko Enterprise
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*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64), exddceig Standard kot Enterprise

*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64), ekdoceig Standard
Kot Premium

* RedHat® Enterprise Linux® 5.5 Server, mhateopua Standard ko Advanced
(x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server, mhateoppa Standard kot Advanced
(x86_64)

+  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) pe SP3

*  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (6tav vrapyet S1u0éc1410)

s VMware® ESX Exdoon 4.0 Evnuépwon 1 (6tav vdpyet drabécyo)
*  VMware ESXi ’Exdoon 4.0 Evnuépoon 1

Q ZHMEIQZH: lNa Tig M0 TTpOCPATEG TTANPOPOPIEC OXETIKA UE TA AEITOUPYIKA
OUCTAMOTA TTOU UTTOOTNPICOVTAI, ETTICKEPTEITE TNV
ToTroBecia support.dell.com.

AAAeg TTANpOPOpPIEG TTOU EVOEXETAI
VO XPEIOOTEITE

A EIAOMOIHZH: Avatpégre oTIG TTANPOQPOPIEG OXETIKA E TNV ACPAALIX

KOl TOUG KOVOVIOUOUG TTOU £XOUV ATTOOTAAEI JE TO 0UOTNHA COG.
O1 TAnpo@opieg yia TNV £yyonon evoéxeTal va ocuptrepIAapfdavovrail
O€ aUTO TO £Yypa@o I va a1roTEAOUV SEXWPIOTO £yypaPo.

*  H avtiotoymn tekunpioon mov cuvodevel ) Sikh 60G Aot Yo TomobEtnon
6€ pAQL TEPLYPAPEL TOV TPOTO TOTOOETNONG TOV GVGTNNATIG GOG GE PAPL

*  To Eyyeipioio katéyov vAikod Topéyel TANPOQOPIEG GYETIKA LLE TO.
YOPUKTNPIOTIKE TOV GUGTHLATOG KOL TEPLYPAPEL TNV AVTLETMOTLCT TPOPANUAT®V
TOV GLUGTNHOTAG GOG KO TV EYKATAGTAC 1] TNV OVIIKOTAGTAGT GUGTATIKOV
ototyeiv Tov cuoTHAToS. To APV Eyypapo dlotibetar 6€ NAEKTPOVIKT LOPPT
otV tonobecio support.dell.com/manuals.
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*  Tuydv péca mov GLUVOSEVOVY TO GUCTNUE COG KoL TOPEYOVV TEKUNPIMOT
KoL gpyoleia yio T SpOPPMGOT) Kol T S1XEIPLOT TOV GUGTNUAUTOS GOC,
GUUTEPIAOUPAVOLEVAY OVTOV TOV APOPOVY TO AEITOVPYIKO GOCTNIA,
70 AOYIOLIKO SloXElPLoNG GLGTHLATOS, TIG EVIILEPDGELS GUGTALATOG KOl
To eEUPTNILOTO GUGTHLOTOG TOL ayopdcate pall e To GOGTNUA GO,

Q THMEIQZH: EAfyxeTe TTAVTOTE YIA EVNUEPWUEVES EKDOTEIG TNV
TomroBeoia support.dell.com/manuals kai d1aBAgeTe TTPWTA TIG
EVNMHEPWHEVEG EKDOOEIG, ETTEIBN TTOAU oUXVA avTIKOBIGTOUV TIG
TTANPOPOPIEG AAAWV EyYpAPWV.

ARQyn TeXVIKAG Bonbelag

Edv dev katavoeite o Stadikasio Tov 001700 avtoD 1) av T0 GUGTIHO OEV AELITOVPYEL Lie
TOV avaEeVOpUEVO TpOTo, avatpélte oto Eyyeipidio katdyov viikod. H Dell™ mapéyet
OAOKANPOUEVT EKTTIdELON Ko TioTOmoinon VAKOL. ['a mepiocdtepeg TAnpopopies,
avatpétte oty tonobecio www.dell.com/training. H vnpeosio avtn evdéyeton va umv
TPOCPEPETAL G OLES TG TOMOBEGTEC.

TeXVIKEG TTpOdIAYPAPEG

EmegepyaoTing

Torog ene€epyoot Abo 1 1éooepig enelepynoTéG GEPAG Intel® Xeon®
7500 (¢wg kot okTamHpNVOL ENEEEPYUOTES)

Aiaulog emrékTaong

Tomog doHAov PCI Express Generation 1 kot Generation 2
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Aiaulog erékTaong (ouvéxeia)

Ymodoyés enéktoong

Yrodoyn 1: PCle x4 Gen2 pico0 pPfiKovg,

TANPOVG VYOLG

Ymnodoyn 2: PCle x8 Gen2 picov pikovg,

TAPOVG VYOLG

Ynodoyn 3: PCle x8 Gen2 picov pnkovg,

TAPOVG VYOLG

Yrodoyn 4: PCle x8 Gen2 pico0 pPikovg,

TANPOVG VYOLG

Ymnodoyn 5: PCle x4 Genl pcov umkovg,

TANPOVG VYOLG

Ynodoyn 6: PCle x8 Gen2 picov pnkovg,

TAPOVG VYOLG

Ymodoyn 7: PCle x16 Gen2 picov uikovg,

U600 Vyouvg

THMEIQZH: H utrodoxn 7 ptropei va eTTekTaBE]
oe 1éooepig TPdabeTeg uTTodoxég PCle x4 Gen2
XOMNAOU TTPO®IA XPNOIMOTIOILVTAG HIa
TTPOQIPETIKA AVUWWTIKA KdpTa emékTaong PCle.

MviApn

ApyLtekTovikn

Y1od0yég Aettovpykmv
HOVAS®OV LvIUNG

XopNTKOTTEG HOVAS®V (VUG

EAldyrom pvnun RAM
Méyiot pvaun RAM

Movadeg DIMM oto 1067 MHz DDR3
kotayoplopéves pe Error Correcting Code (ECC)

E&nvta téocepig vmodoyég povadmv DIMM tov
240 oxidv (0KTH oVOYMTIKEG KAPTEG LVNUNG LE
OKT® VT0d0YEG Hovadag DIMM avd avoymtikn
KapToL)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB 1 16 GB (novég, duthég
1 TETPOMAEC AVAAOYOL LE T YOPNTIKOTNTO)

4GB
1TB
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Movadeg

Movddeg okAnpov dickov

Movado ontik®V dicKmv

"Emg kot dekoél e0mTEPIKEG LOVAIEG OKAN POV
diokov SAS 7 SSD 2,5 wtodv, hot-swappable
(dev amarteiton TEPULATICUOG TNG AELTOVPYING
TOL GLGTNIOTOG)

ZHMEIQZH: YmrootnpileTal uévo pia povada
SATA oTnv KaTw em@daveia TNG TTAdKag x4. Ol
povadeg okAnpou diokou SAS kal SATA otnv
idla KATw em@Aveia TNG TTAAKAG dev UTTOPOUV
va oxedloaTolv o€ pia gIKovIKA povada diokou.
O1 kdTW £MEAVEIEG TNG TTAKAG X16 dev
utrooTnpidouv povadeg diokou SATA.

[Mpoapetikn ecmtepikn povade SATA DVD
N DVD+RW
[poarpetikn e&otepkn povédo USB DVD-ROM

Movdda Flash [Mpoarpetikd ecwtepicdé USB
[Mpoarpetikn ecoTePkn SutAn povéda SD

TuleUKTAPES

Moo

Kdapra dictvov

Zelplokég

USB

Képta ypagikov
Mmnpootd

Képta ypagwov

USB
Ecwtepcd

USB

Téooepa RJ-45 pe avoyotkn képto 1 GbE
I[/O'H Abdo RJ-45 kon 800 SPF+ pe avoyotikn
képto 10 Gb I/O

9 axidwv, DTE, cupfatéc pe 16550
Abo tov 4 akidov, coppatés pe USB 2.0
VGA 15 axidov

VGA 15 akidov
Ao tov 4 axidwv, coppatég pe USB 2.0

Mia tov 4 oxidov, copfati pe USB 2.0

Kdpta ypa@ikwyv

TOmog KGpTag YPAPIKAOV

Mviun KEpTag Ypapikmv

Matrox G200, evompatmpévn oto iDRAC
8§ MB

ZHMEIQZH: KoivoxpnoTn Je Tn UVAKN
epapuoyns iDRAC.
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Tpogodooia

"Exdhvon Oeppdmtog cvetipotog
(ot 230 V 100% ¢optio)

Tpopodosia AC (avd mapoyn
TPOP0d0Ging)

loydg oe watt

Téon

Méyioto pedpa e16pong

Mmratopieg
Mmatopio cuetnpaTog

Mmnotapio RAID (npoatpetikd)

8407 BTU/®pa 10 péyioTo
(ue 800 M éocepa 1100 W PSU)

5732 BTU/®pa. t0 péytoto
(ne &vo 1 téooepa 750 W PSU)

1100 W (PSU vymAng 1oy0g €£660v)

750 W (PSU pe texvoroyia 0kovopnong
EVEPYELOG)

100-240 V, 50-60 Hz, avtdpatn pvbpion edpovg
Kdto amd tumikég cuvOnikeg ypopnig Kot Téve and
™mv mepoyn Aertovpyiog neptféAroviog oAdKApOL
TOVL GUOTILOTOG, TO PEVLLO ELGPONG LTOPEL vaL ayyi&et
ta 55 A avé mapoyn tpoeodociog yio 10 ms 7
Myotepo

CR 2032 3,0 V 16vtov Mbiov, e oynuo vopicpotog
4,1-V 16vtog MBiov

PuoIKa XOPAKTNPICTIKA

"Yyog
IT\érog

Bdabog

Bapog (néyiom dwpdpemon)
Bapog (kevo)

17,26 ex. (6,8 vtoeg)

48,24 ex. (18,99 ivtoeqg) pe ta pavtaro Tov poplod
42,20 ex. (16,62 ivtoeg) yopis o pévToio Tov
poeLov

78,8 ex. (31,02 tvtoeg) pe mopoyés Tpo@odociog

KOl GTEPAVY GUYKPATNONG

75,3 ex. (29,65 tvtoeg) xopig mapoyés Tpopodoaciog
KOl GTEPAVI] GLYKPATNONG

47,60 xha (105 AiBpeg)

26,31 khé (58 AiBpeg)
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XapaKTnpIoTIKA TTEPIBAAAovTog

THMEIQZH: MNa emmAéov TTAnpo@opieg OXETIKA HE TIG TTEPIBAANOVTIKEG HETPHOEIG
VIO OUYKEKPIUEVEG OIANOPPWOEIG GUTTHHATOG, ETTICKEPTEITE TNV TOTTOBETIO
www.dell.com/environmental_datasheets.

Bgppokpocio

Kotd ) Aettovpyia

Kot v anobfkevon

ZyETIKN vYpocio

Kot ™ Aertovpyia

Kot v amobfkevon

Méyiotn ToAdvTeDOT
Kot ™ Aertovpyia
Kot v anobfkevon

Yyopetpo

Kot ™ Aertovpyia

Kot v anobfkevon

Emnineda ponov oy atpdéceaipa

Kotnyopia

amd 10° éwg 35°C, pe péyioto pubud petafoing
g Beppokpaciog tovg 10°C avd dpa
ZHMEIQZH: MNa uyoueTpo dvw Twv

900 pétpwyv, n PéyIoTn Bepuokpaaia AsiIToupyiag
eAaTTWVETAI OVOHaOoTIKG KaTd 0,55°C avd

168 péTpa.

-40° ¢w¢ 65°C, pe péytoto pubud petofoing

g Beppokpaciog tovg 20°C avd dpa

20% £€mg 80% (yopic cupmdkvmon) pe HEYIoTO
puluo petaBoing g vypoociog 10% avé dpo

5% €mwg 95% (ympic copmdxvmon) pe uéyoto puouod
petafolng g oxeTikng vypaciag 10% avd dpa

0,26 Grms o€ 5-350 Hz eni 15 Aentd
1,54 Grms og 10-250 Hz enti 15 Aemtd

amd -16 émg 3,048 pétpa

ZHMEIQZH: MNa uyoueTpo dvw Twy

900 péTpwy, n PEyIoTn Bepuokpaaia AeiItoupyiag
€EATTWVETAI OVOUAOTIKA KaTd 0,55°C avad

168 péTpa.

arod -16 €mg 10,600 pétpa

G2 1 yapnAdtepo, dmawg opiletor and
10 ISA-S71.04-1985
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Rozpoczecie

pracy z komputerem

Model zgodny z E06S Series

DeLL



Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

4 UWAGA: UWAGA oznacza wazng wiadomosc, ktora pomoze lepiej
wykorzysta¢ komputer.

A PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia
sprzetu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

/\ OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych
wystepuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrazen ciata
lub $mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie tych materiatéw w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo
zabronione.

Znaki handlowe uzyte w niniejszym tekscie: Dell, logo DELL i PowerEdge sa znakami handlowymi
firmy Dell Inc.; Intel i Xeon sg zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Intel Corporation

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; Microsoft, Windows, i Windows Server sa znakami
handlowymi badz zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach; Red Hat i Red Hat Enterprise Linux sa zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; SUSE jest
zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Novell, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach;
Citrix i XenServer sa znakami handlowymi firmy Citrix Systems, Inc. i/lub ich filii oraz moga by¢
zarejestrowane w Urzedzie Patentow i Znakow Towarowych Stanéw Zjednoczonych oraz w innych
krajach; VMware jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym (,,Znaki”) firmy
VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych jurysdykcjach; Solaris jest znakiem handlowym
firmy Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Niniejszy dokument moze zawiera¢ takze inne znaki i nazwy handlowe odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakéw i nazw lub do ich produktow. Firma Dell Inc. nie rosci sobie
zadnych praw do znakéw i nazw handlowych innych niz jej wlasne.

Model zgodny z E06S Series

Pazdziernik 2009 Nr ref. H206N Wersja A01



Instalacja i konfiguracja
A OSTRZEZENIE: Przed rozpoczeciem wykonywania ponizszej

procedury zapoznaj sie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa
dotaczonymi do komputera.
Rozpakowanie komputera

Rozpakuj komputer i zidentyfikuj jego poszczegolne elementy.

Instalowanie prowadnic i zestawu komputerowego w szafie
typu rack

N
:
N
:
N
:
N
N

Zamontuj prowadnice i zainstaluj komputer w szafie typu rack zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa oraz instrukcjami dotyczacymi
instalacji szafy typu rack dostarczonymi wraz z komputerem.
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Opcjonalnie — podiaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w przedniej i tylnej czgsci komputera oznaczone sa ikonami wskazujacymi,
ktory kabel nalezy podtaczy¢ do kazdego ztacza. Upewnij sig, Ze sruby na ztaczu
kabla monitora sg dokrgcone (o ile wystepuja).

Podtaczanie kabli zasilania

Podtacz odpowiedni kabel (lub kable) zasilania do komputera oraz do monitora,
o ile uzywasz monitora.
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Mocowanie kabla (kabli) zasilania

Zegnij kabel zasilania komputera w petle, jak przedstawiono na rysunku,
i zamocuj kabel na wsporniku, uzywajac zalaczonej opaski.

Podtacz druga koncowke kabla zasilania do uziemionego gniazdka elektrycznego
lub oddzielnego zrddta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub
do jednostki rozdziatu zasilania (PDU).

Wiaczanie komputera

O

Nacisnij przyciski zasilania zestawu komputerowego i monitora.
Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki zasilania.
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Instalowanie opcjonalnej ostony

N
N
\
N
N
&

b rrrrrr

Zamontuj ostong (opcjonalng).

Konfiguracja systemu operacyjnego

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie,
zapoznaj si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z
komputerem. Przed rozpoczeciem instalowania systemu operacyjnego po raz
pierwszy zapoznaj si¢ z dokumentacja dotyczaca instalacji i konfiguracji systemu
operacyjnego. Upewnij sig, ze system operacyjny zostat zainstalowany przed
instalacjg sprzgtu i oprogramowania niezakupionego wraz z komputerem.

Obstugiwane systemy operacyjne

*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) — wersje Standard i Enterprise
z SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64) — wersje Standard, Enterprise
i Datacenter z SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) — wersje Standard, Enterprise,
Datacenter i Web

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) — wersje Standard i Enterprise
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) — wersje Standard i Enterprise

* Microsoft Windows Essential Business Server (x64) — wersje Standard
i Premium
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¢ RedHat® Enterprise Linux® 5.5 Server — platforma standardowa
i zaawansowana (x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server — platforma standardowa
i zaawansowana (x86_64)

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

e SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) z SP3

*  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (jesli jest dostepny)

*  VMware® ESX Version 4.0 Update 1 (jesli jest dostepny)
*  VMware ESXi Version 4.0 Update 1

Q UWAGA: Najbardziej aktualne informacje o obstugiwanych systemach
operacyjnych mozna znalez¢ na stronie support.dell.com.

Inne przydatne informacje

A OSTRZEZENIE: Zobacz: uwagi dotyczace bezpieczenstwa
i przepisow prawnych w dokumencie dostarczonym wraz z
komputerem. Informacje dotyczace gwarancji mogq zostac
zamieszczone w tym dokumencie lub dostarczone jako oddzielny
dokument.

*  Dokumentacja dotaczona do szafy typu rack przedstawia sposob montowania
w niej komputera.

*  Instrukcja uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach komputera
1 opis sposoboéw rozwiazywania probleméw zaistniatych podczas jego
uzytkowania, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany jego
elementdw. Dokument ten jest dostgpny online na stronie
support.dell.com/manuals.

*  Wszystkie nosniki dostarczone z komputerem zawierajace dokumentacje
1 narzgdzia do konfiguracji komputera oraz zarzadzania nim, wliczajac te,
ktore dotycza systemu operacyjnego, oprogramowania do zarzadzania
systemem, aktualizacji systemu oraz elementéw nabytych wraz z
komputerem.

Q UWAGA: Zawsze sprawdzaj, czy na stronie support.dell.com/manuals
pojawity sie aktualizacje, i czytaj je, poniewaz czesto zastepujg one
informacje zawarte w innych dokumentach.
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Uzyskiwanie pomocy technicznej

Jezeli procedury opisane w tym podreczniku sg niezrozumiate lub jesli komputer
nie dziala zgodnie z oczekiwaniami, zapoznaj si¢ z Instrukcjq uzytkownika sprzetu.
Dell™ oferuje kompleksowe szkolenie i certyfikacj¢ w zakresie sprzetu.

Aby uzyskac wigcej informacji na ten temat, zobacz: www.dell.com/training.

Ta ustuga moze nie by¢ oferowana we wszystkich lokalizacjach.

Dane techniczne

Procesor

Typ procesora Dwa lub cztery procesory Intel® Xeon® 7500
(procesory maksymalnie o§miordzeniowe)

Magistrala rozszerzen

Typ magistrali PCI Express Generation 1 i Generation 2

Gniazda rozszerzen Gniazdo 1: PCle x4 Gen2 o potéwkowej dtugosci
i petnej wysokosci
Gniazdo 2: PCle x8 Gen2 o potéwkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
Gniazdo 3: PCle x8 Gen2 o potowkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
Gniazdo 4: PCle x8 Gen2 o potéwkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
Gniazdo 5: PCle x4 Genl o potéwkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
Gniazdo 6: PCle x8 Gen2 o potdéwkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
Gniazdo 7: PCle x16 Gen2 o potéwkowej dtugosci
i pelnej wysokosci
UWAGA: Gniazdo 7 mozna rozszerzyé do
czterech dodatkowych gniazd niskoprofilowych

PCle x4 Gen2 za pomocg opcjonalnej karty
rozszerzen PCle.
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Pamie¢

Architektura

Gniazda moduléw pamigci

Pojemno$é modutéow pamigci

Minimalna pojemnos$¢ pamigci
RAM

Maksymalna pojemno$¢ pamigci
RAM

Modutly pamigci DDR3 DIMM o czgstotliwosci
1067 MHz zarejestrowane z kodem korekcji bledow
(ECC)

Szesédziesiat cztery 240-stykowe gniazda DIMM
(osiem kart rozszerzen pamigci z oSmioma
gniazdami DIMM na kartg)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB lub 16 GB (jedno-, dwu-
lub czteroszeregowe, w zaleznosci od pojemnosci)

4GB

1TB

Napedy

Dyski twarde

Naped optyczny

Naped Flash

Do szesnastu 2,5 calowych, wewnetrznych,
wymienianych podczas pracy dyskow twardych
SAS lub SSD

UWAGA: Tylko jeden naped SATA jest
obstugiwany na ptycie montazowej x4. Na tej samej
ptycie montazowej nie mozna tgczy¢ w jeden dysk
wirtualny dyskéw twardych SAS i SATA. Piyty
montazowe x16 nie obstugujg dyskéw SATA.

Opcjonalny, wewnetrzny naped DVD lub DVD+RW
typu SATA

Opcjonalny, zewngtrzny napegd DVD-ROM

typu USB

Opcjonalny, wewnetrzny naped USB
Opcjonalny, wewngtrzny, podwdjny modut SD
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Ztacza

Z tylu
Kontroler NIC Cztery RJ-45 uzywajace karty rozszerzen 1 GbE 1/0
g\?va RJ-45 i dwa SPF+ uzywajace karty rozszerzen
10 Gb1/O
Szeregowe 9-stykowe, DTE, zgodne z 16550
USB Dwa 4-stykowe, zgodne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Z przodu
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, zgodne z USB 2.0
Wewngtrzne
USB Jedno ztacze 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika
Typ grafiki Matrox G200, zintegrowana z iDRAC
Pamie¢ grafiki 8 MB

UWAGA: Wspétdzielona z pamiecig aplikagii
iDRAC.
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Zasilanie

Emisja ciepta komputera
(przy 230 Vi 100% obciazeniu)

Zasilacz pradu zmiennego
(na kazdy zasilacz)

Moc

Napigcie

Maks. natgzenie pradu
przy wiaczeniu

Akumulatory
Akumulator systemu

Akumulator kontrolera RAID
(opcjonalny)

Maksymalnie 8407 BTU/godz. (z dwoma lub
czterema zasilaczami o mocy 1100 W)

Maksymalnie 5732 BTU/godz. (z dwoma lub
czterema zasilaczami o mocy 750 W)

1100 W (zasilacz o duzej wydajnosci)
750 W (zasilacz energooszczedny)

100240 V, 50-60 Hz, automatyczne wykrywanie
zakresu

Przy typowym zasilaniu i w catym dozwolonym
zakresie warunkow pracy systemu natgzenie pradu
przy wlaczeniu moze osiagnac 55 A na zasilacz
przez 10 ms lub krécej.

Litowa bateria pastylkowa CR 2032 o napigciu 3,0 V

Litowo-jonowy o napigciu 4,1 V

Cechy fizyczne

Wysokosé 17,26 cm

Szeroko$¢ 48,24 cm z zatrzaskami szafy typu rack
42,20 cm bez zatrzaskow szafy typu rack

Glebokosé 78,8 cm z zasilaczami i ostong,

Waga (maksymalna
konfiguracja)

Waga (bez wyposazenia)

75,3 cm bez zasilaczy i ostony

47,60 kg

26,31 kg
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegéInych konfiguracji systemu nalezy odwiedzi¢ strone
www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura:

W trakcie pracy

Przechowywanie

Wilgotnos¢ wzgledna

W trakcie pracy

Przechowywanie

Maksymalne drgania

W trakcie pracy

Przechowywanie

Wysokosé
W trakcie pracy

Przechowywanie

Poziom zanieczyszczen w powietrzu

Klasa

Od 10 do 35°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C na godzing
UWAGA: W przypadku wysoko$ci powyzej
899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej
urzagdzenie moze pracowac, obniza sie 0 0,55°C
na kazde 167,64 m.

0d —40 do 65°C przy maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 20°C na godzing

0Od 20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci wynoszacym
10% na godzing

0Od 5% do 95% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci wynoszacym
10% na godzing

0,26 Grms przy czgstotliwosci 5-350 Hz przez
15 min

1,54 Grms przy czgstotliwosci 10-250 Hz przez
15 min

Od—-16 do 3 048 m

UWAGA: W przypadku wysokosci powyzej
899,15 m maksymalna temperatura, w jakiej
urzagdzenie moze pracowac, obniza sie 0 0,55°C
na kazde 167,64 m.

0Od -16 do 10 600 m

G2 lub nizsza, wg definicji w ISA-S71.04-1985
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Dell™ PowerEdge ™
Cuctembl R910

Hauyano paboThl
C CUCcTeMou

HopmaTtuBHasa mogens cepusa E06S
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MpumevaHus, npegynpexneHus
W NpeaocTepexeHuns

m NMPUMEYAHMUE: NMPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxHyI0 MHGOPMAaLMIO,
KoTopas NOMOXeT UCTONb30BaTh KOMMbIoTep Gonee adeKTUBHO.

A BHUMAHUE: BHUMAHUE ykasbiBaeT Ha pUCK NoBpexaeHus
oGopyaoBaHUsA UK NOTepU AaHHLIX B Clly4Yae Heco6nioaeHus
MHCTPYKLMUN.

A OCTOPOXHO: OCTOPOXHO yka3biBaeT Ha MOTeHLUMANbHYI0
onacHOCTb NoBpexAeHUs 060pyAoBaHMs, MOMyYeHNsi TPaBM
UnK po3y Anst KU3HMW.

Hndopmanus, coxep:kamasicsi B JAHHOM J0KYMEHTe, MOZKeT ObITh H3MeHeHa 0e3 NpeBapHTeIbHOr0
YBeIOMJICHHS.
© 2009 Dell Inc. Bce npaBa 3amuimeHbl.

BocnpounsseieHne MaTepHaioB JaHHOTO PyKOBOJICTBA B JTF000# (opme 6e3 miuckmenHoro paspemenus Dell Inc.
CTPOTO 3apenaeTcs.

ToBapHbIe 3HaKH, HCIIONb30BaHHbBIE B 3TOM JokymeHTe: Dell, norotun DELL PowerEdge — SBIAIOTCS TOBapPHBIMU
3Hakamu Dell Inc.; Intel nu Xeon siBsit0TCS 3aperncTpHpOBaHHBIMU TOBapHBIMH 3HaKamMu Koprioparmy Intel B CILIA.

U ipyrux crpanax; Microsoft, Windows u Windows Server — ToBapHble 3HaKH JIM0O OXpaHseMble TOBApHbIE 3HAKH
xopropauuu “Maiikpocodt” B CLIA w/vnn apyrux crpanax; Red Hat v Red Hat Enterprise Linux — oxpaHsemble
ToBapHbIe 3HaKku Koprnopauuu Red Hat, Inc. B CILIA u npyrux crpanax; SUSE — oxpaHseMslii ToBapHblii 3Hak Novell
Inc. B CILIA u npyrux crpanax; Citrix u XenServer—toBapHbie 3Haku Citrix Systems, Inc. /i ofHOM HITH HECKOIBKUX
€€ JI0YEPHUX KOMIIaHHH, KOTOpbIE MOTYT OBITh 3aperucTpupoBansl B IlarentHom Beomctse CILIA u npyrux crpaHax;
VMware — oXpaHsieMblii TOBAPHBII 3HAK WK TOBapHbIi 3HaK (“3Hakn”) komnanun VMware Inc. B CILIA w/vnu 1pyrux
1opucaukimsx; Solaris — toBapubiii 3Hak Sun Microsystems Inc. B CILIA u apyrux crpasax.

OcralibHbIe TOBAPHbIC 3HAKK U HA3BaHMUs IIPOJYKTOB MOT'YT UCIIOIb30BAThCS B JAHHOM JIOKYMEHTE JUIs 0003Ha4eHHs
KOMIIQHHH, 3asBJISIOIIMX [1paBa HA 3TH TOBAPHBIC 3HAKU U HA3BaHUsl, MJIM NPOLYKTOB 3THX koMnauuid. Dell Inc.

HE NPETEHAYET Ha IpaBa COOCTBEHHOCTH B OTHOIIICHUH KAKHX-JTHOO TOBApPHBIX 3HAKOB U TOPrOBBIX HaHMCHOBaHMﬁ,
KpOME CBOUX COOCTBEHHBIX.
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YcTtaHoBKa n KoHcurypmpoBaHune

A OCTOPOXHO: lNepen TeM Kak NPUCTYNUTL K BbIMOMHEHUIO
cnepytowen npoueaypbl, NPOYUTaNTE MHCTPYKLUU NO TEXHUKE
G6e3onacHocTH, NnpunaraemMbie K cucteme.

PacnakoBka cuctemsbl

Pacnaxyiite cucteMy ¥ HISHTHOHIUPYHTE KaXIbIH SIEMEHT.

YcTaHOBKa HanpaBNAOLWMX KPOHLUTEMHOB U CUCTEMBbI
B CTOMKY

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

CMOHTHpY#iTE HAaMPaBIIAIOMINE KPOHIITEHHBI H YCTAHOBUTE CUCTEMY B CTOMKY COTTIACHO

MHCTPYKIMSAM 110 TEXHUKE 0€30IaCHOCTH M HHCTPYKIHSM T10 YCTaHOBKE CTOMKH.
OTu HHCTPYKIMH TPUNATalOTCs K CHCTEME.

Hauyano pa6oTbl ¢ cuctemon
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[JononHnTenbHO: NoAaKnYeHne KnaBuaTtypbl,
MbIWWN N MOHUTOPA

[NoaxmounTe KIaBUATYPY, MBIIIb 1 MOHUTOP (IOHOIHUTEIHHO).

Pa3beMbl Ha epe/IHEH 1 3a/IHEH MaHeNsIX CUCTEMBI CHA0KEHBI 3HAYKaMH, TI03BOJISFOLIMH
OIpE/IeNTUTh COOTBETCTBUE Kabenei pasbemam. Ha kabenbHOM coerHHTENe MOHUTOPA
HEeoO0X0MMO 3aTSAHYTb BUHTHI (€CJIM OHU €CTh).

MoaknioyeHune Kabenen nuTaHnsA

N

[MoaxiounTe anekTprdeckuil kabens (kabenn) k cucreme. Ecnu vcnonb3yercss MOHUTOD,
TaKKe MOJKIIFOYUTE K HEMY JJIEKTPUUECKUH KabelIb MOHHUTOPA.
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dukcauua Kabenen nuTaHusA

W30rauTe >1eKTpUUeCKUi MIHYp CHCTEMBI B (hOpMe TIETIIH, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKE,
U PUKPETIUTE €T0 IMHOM K CKoOe.

[NonxmounTe APyroi KoHEI Kabess MMTaH!s K 323eMIICHHOH SNIEKTPUYECKON PO3ETKE MITH
OTJETPHOMY UCTOYHHKY ITUTaHHS, HAPUMEP K HCTOYHUKY OecriepeOOHHOro MUTaHus
(MUBIT) nnm 6noky pacnpenenenus nuranus (PDU).

BknrovyeHue cuctemMbl

O

HaxmMuTe KHOIKY MUTaHUS HA CHCTEMe ¥ MOHHUTOpE. J|OKHEI 3aropeThCsl HHIUKATOPhI
MOTpeOIeH s SHEPTHU.

1
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YcTtaHoBKa AononHUTeNnLHOW NMLUeBoW naHenu

N
N
\
N
N
>

VYcranosute JIMLEBYIO ITaHEIb (I[OHOJ'IHPITGJ'[LHO).

3aBepLlueHne yCTaHOBKU onepaLMoOHHOMN
CUCTEMbI

Ecnu xom1broTep NpHOOPETEH ¢ NPelyCTaHOBICHHOH ONEepalliOHHOM CHCTEMOM, CM.
COOTBETCTBYIOLIYIO JOKYMEHTALHIO, TOCTABIISIEMYIO BMECTE C KOMIBIOTEPOM. UTOOBI
YCTQHOBHTB ONEPALIMOHHYIO CHCTEMY, CM. IOKYMEHTALIHIO 110 YCTAHOBKE U
KOH(UTYPHPOBAHHUIO OTIEPAIMOHHON crcTeMbl. OnepaliionHas cucTeMa I0JKHa OBITh
YCTAHOBJIEHA 10 YCTAHOBKY AINapaTHOTO WM MPOrPaMMHOTO 00eCIIeYeH s, KOTOpoe
He ObUIO NPHOOPETEHO BMECTE C CHCTEMOH.

I'Io,qp,epx(uBaeMble onepauunoHHbIE
CUctTeMbl

+  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) Standard Edition u Enterprise Edition
¢ makeToM oOHOBNIeHHUH SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition, Enterprise Edition u Datacenter
Edition (x64) ¢ maketom oOHOBeHU# SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard Edition, Enterprise Edition,
Datacenter Edition u Web Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) Standard Edition u Enterprise Edition
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) Standard Edition u Enterprise Edition

78 | Hauano pa6oTkl c cucTemon



*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64) Standard Edition u Premium
Edition

*  RedHat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard Platform i Advanced Platform
(x86_32)

*  Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard Platform u Advanced Platform (x86_64)

+  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

*  SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) ¢ naketom o6HOBneHuid SP3

*  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (mpu HaNKYKK)

*  VMware® ESX Bepcuu 4.0, o6HOBNEeHYE | (IIpy HATUYNM)

*  VMware ESXi Bepcuu 4.0, o6HOBneHME 1

g MPUMEYAHME: Camyto nocrnenHow MHopMaLmio o noaaepKnuBaemMbix
onepaumMoHHbIX cucTemax cM. Ha Beb-cainTe support.dell.com.

Mpouasa none3Hana uHdopmauusa

A OCTOPOXHO: NpouunTanTe AOKyMEHTauuIo no 6esonacHocTun
M COOTBETCTBUIO HopmaTuBam. OHa npefocTaBnsieTcA BMecTe C
cuctemon. MNapaHTuinHasa nHcopmaumsa MoXeT BXOAUTb B COCTaB
AaHHOro AOKYMEeHTa Ui npeocTaBnsaTbCA B BUAE OTAENbHOro
DOKYMeHTa.

* B 10oKyMeHTaluu Ha CTONKY, HOCTABIIEMON B KOMIUIEKTE CO CTOMKOM, cofepKarcs
MHCTPYKLIUH [0 YCTAaHOBKE CUCTEMBI B 3Ty CTOMKY.

* B Pykosoocmee no sxcniayamayuu 060py006anus CONEPKUTC MHPOPMALHS O
XapaKTePUCTHKAX CHCTEMbI, OPSIKE YCTPaHEHHS HEMCIIPABHOCTE CHCTEMBI U
YCTaHOBKE HJIM 3aMEeHE e KOMIOHEHTOB. JJaHHbIil IOKyMEHT JOCTYIEH Ha BeO-
crpatuie support.dell.com/manuals.

*  Jto00oit HoCUTENb B KOMIUIEKTE C CHCTEMOM, COIEpIKAINKA JOKYMEHTAIIUIO 1
MPOTpaMMHBIE CPENICTBA [UIsl HACTPONKH CHCTEMBI M YIIPABICHHUS €10, BKITIOYas
KOMIIOHEHTBI, OTHOCSIIIHECS K ONepanioHHol cucteme, [10 ms ynpaBnenus cucTeMoi
1 OOHOBIIEHHS CHCTEMBI, & TAKXKE KOMIIOHEHTHI, IPHOOPETEHHBIE BMECTE C CUCTEMOH.

Q NMPUMEYAHMUE: O6sazaTensHO npoBepsanTe 0OHOBNEHUS Ha BEO-
cTpaHuue support.dell.com/manuals 1 npegBapuTensHo YnTanTe
0GHOBNEHUsI, MOCKOMNbKY OHU HEPEAKO 3aMEeHSI0T MHAOPMaLMIO,
cofepxalLlytocs B ApYrnx AOKYMeHTax.

19
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NMonyyeHue TeXHUYECKON NOAAEPKKU

B ciryuae HeroHMMaHuUs IPUBEJIEHHOI B HACTOALLEM PYKOBOJICTBE HPOLIELYPbl M

€CJi cUcTeMa He paboTaeT I0KHBIM 00pa3oM, M. Pykosodcmeo no akchiyamayuu
obopydosanus. Kopriopauus Dell™ npemiaraet IpolTH MOMHBIH Kypce 00ydeHuns paboTe
¢ 000pyZOBaHHEM H TTOIYIHUTD cepTU(UKAT. JIOMOMHUTENIBHYIO HHPOPMALIUIO CM. Ha BeO-
crpanuie www.dell.com/training. Ciryx051 06y4yeHns U cepTHUKAIUN JOCTYITHEI HE

BO BCEX PETrUOHAX.

TexHU4YecKue xapakTepuCcTUKH

Mpoueccop

Tun npoueccopa

JlBa MM YeThIpe NpoLEeccopa Cepuu Intel® Xeon® 7500
(TIpoLeccopsl ¢ apXUTEKTYPOii 10 BOCBMH siEp)

LLnHa pacwmnpeHus

Tun muHbI

Pa3bembl paciumpenus

PCI Express 1-ro u 2-ro nokonenus

Cior 1: PCle x4 2-ro nokoJieHusl, TIOJIOBUHHOM JIJTHHBI,
MOJTHOM BBICOTHI

Cror 2: PCle X8 2-ro nokoJieHusl, IIOJIOBUHHOM JITHHBI,
MOJTHOM BBICOTBI

Crort 3: PCle x8 2-ro nokoneHusl, oJOBUHHOHN JUTHHBI,
TIOJIHOW BBICOTBI

Cior 4: PCle X8 2-ro nokoJjieHusl, IIOJIOBUHHOM JITHHBI,
MOJTHOM BBICOTBI

Cror 5: PCle x4 1-ro nokoJjieHHsl, ITOJIOBUHHOM JIJTHHBI,
MOJTHOM BBICOTBI

Cror 6: PCle X8 2-ro nmokojieHusl, ITOJIOBUHHOMN JIJTHHBI,
MOJIHOM BBICOTBI

Cror 7: PCle x16 2-ro nokoseHusi, HOJIOBUHHOM JJTUHBI,
TTOJTHOHM BBICOTHI

NMPUMEYAHMUE: Cnot 7 MoXeT GbITb paclunpeH
[0 YETbIPEX AONOMHUTENbHbIX HU3KONPOMUbHbBIX
crnotoB PCle x4 2-ro nokoneHusi ¢ NOMOLLbIO
pacLlumpuTenbHon HagcTpoiku PCle.
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MamaTtb

ApXxuTeKTypa

Pazbembl 171 Mozynelt mamsaTi

EMkocTb Mozyneit namsti

MunuMaibHbIH 006eM O3Y

MakcumanbHblid 00bem O3Y

Mopnynu namsti DIMM DDR3 ¢ wacroroit 1067 MI'n
MIOJIEPIKKOH pernctpoBoro (registered) obHapykeHHS U
ucnpasnenus omu6ok (Error Correcting Code — ECC)

64 240-xoHTaKkTHBIX pazbema DIMM (Bocemb
paclupuTenei maMsaTH, Ha KaKI0M 110 BOCEMb Pa3beMOoB
DIMM)

1T6,2TB,4Tb, 8 I'b unu 16 I'b (c onHo-, ABYX-
WK YETBIPEXCTOPOHHUM PACTIOJI0KEHUEM YUIIOB B
3aBUCHMOCTH OT EMKOCTH)

4Tb
1 Tb

Hakonutenu

Kecrkue nucku

HI/ICKOBOH JJIA ONITUYCCKUX THCKOB

Oren-namsTh

Jlo wectHaanaTyu 2,5-110MMOBBIX BHYTPEHHHUX KECTKHX
nuckoB SAS unu SSD ¢ BO3MOXKHOCTBIO “ropsiyero”
HepeKIIoueH s

NMPUMEYAHMUE: Ha o6beamHutensHol nnate x4
noaaepXmnBaeTcs ToNbko oauH anck SATA. XKecTkue
anckn SAS n SATA Ha oHoW 06beanHUTENBHON
nnare Henb3s 06beaNHUTE B OOWH BUPTYarbHbIA
auck. O6beanHUTENbHbIE NnaThl X16 He
nogaepxueatot gucku SATA.

JononuutensHelil BHyTpenHni SATA-npuox DVD nnu
DVD+RW
JlononHurensHeiid BHemHuit USB-auckoBog DVD-ROM

BHyTpeHHee nononHuTenbsHOE yeTpoiicto ¢ USB-
unrephericom

JlomoNHUTENbHBIN BHYTPEHHHI IBOHHON MOTYJIb
namsta SD
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Pa3bembl

3aaHss MaHeab

CereBast naTepdeiicHas miara

TlocnenoBarenbHbIH nopt

Illuna USB

Buneo

Tlepenuss nanenn

Yetsipe RJ-45 ¢ ucnonb30BaHUEM paclIMpUTENs BBOJA-
BoiBoza 1 GbE

Wi

JlBa RJ-45 n nsa SPF+ ¢ ucnonb3oBaHueM paciuupurens
BBOZa-BeiBoga 10 I'O

9-koHTakTHbIH DTE-pa3zbeM, coBMecTHMBbIi ¢ 16550

/J1Ba 4-KOHTaKTHBIX Pa3beMa, COBMECTUMBIX C ITUHOMI
USB 2.0

15-konTakTHBIH VGA-paszbeM

Buneo 15-konTakTHBIH VGA-paszbem
1luna USB J1Ba 4-KOHTaKTHBIX pa3beMa, COBMECTUMbIX C LIMHON
USB 2.0
BHyTpennue
IlIuna USB OpuH 4-KOHTaKTHBIN, coBMecTHMBbIH ¢ USB 2.0
Buaeo
Tun Buzgeo Matrox G200, BctpoenHsiii B iDRAC
Buneonamsts 8 Mb

MPUMEYAHMUE: O6beauHeHHasa ¢ namaTbio
npunoxeHusi iDRAC.
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Power (MutaHue)

Tennoornaua cucTeMbl
(npu 230 B 100% Harpy3ska)

VIcTOUHUK NUTaHUS IEPEMEHHOTO
TOKa (/151 KaX10r0 OJI0Ka MHTaHUs)

MomHocTh

Hanpsxenue

MakcumalbHbIi OpOCOK ToKa

AKKyMyISITOpHBIE OaTapen

CucteMHas aKKyMyJITOpHast
Oarapest

Axxymynstop RAID
(3aKa3bIBaeTCs IOMOJIHUTENBHO)

8407 BTE/uac makcumMyM (c IByMs MITH YETHIPbMsl OlIOKaM1
nutanus 1100 Br)

5732 BTE/yac makcumyM (C ByMs MM YEThIPbMsi OlI0KaM1
nuranus 750 Br)

1100 BT (610K TUTaHUS BBICOKOI MOILIHOCTH)
750 Bt (610k nutanus Energy Smart)

100-240 B, 50-60 I'u, aBTOMaTHueCcKO€ NepeKIoueHne
JMana3oHoB

I1pu cTanfapTHBIX MapaMeTpax MUTAIOWIEH CeTH U Ha
BCEM paboueM J(1arna3oHe BHEIIHUX MapaMeTPOB CHCTEMBI
OPOCOK TOKA MOXKET JTOCTUraTh 55 A JJisl KaXKI0ro
HCTOYHMKA MUTaHUs B TedyeHue He Oosee 10 Mc.

Kpyrnsiii mutuessiid CR 2032 3,0 B

Wonno-nurtuessiii, 4,1 B

dusnyeckne xapakTepucTuKu

Bricora

Iupuna

Jnuna

Bec (MakcuManbHas KOHGUTyparws)

Macca (mycToid)

17,26 cm (6,8 mroiima)

48,24 cMm (18,99 mroiima) ¢ 3aleKaMu CTOHKU
42,20 cm (16,62 mroiima) Ge3 3allenok CTOMKA

78,8 cm (31,02 mroiima) ¢ GlIOKaMH MUTaHUS U JIMLEBOM
TMIaHENbIO

75,3 cM (29,65 nroiima) 6e3 OIIOKOB MUTAHKS M JIMLIEBOM
MaHeH

47,60 xr (105 ¢pynTOB)
26,31 xr (58 ¢yHTOB)
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YcnoBus JKcnnyartauun

MPUMEYAHMUE: JononHutensHyto MHopMaLmio 0 napamMeTpax okpyxatoLein cpeabl
NS YCTaHOBKU ONpeaeneHHo KoHUrypaumm cucTemsl CM. Ha BeG-CTpaHuLe
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa

B npouecce paboTs

Bo Bpemst xpaHeHust

OTHOCUTENbHAS BIAKHOCTD

B nponecce pabotst

Bo Bpems xpaHeHus

MaxcumanbHast BUOparys
B npouecce paboTel
Bo Bpemst xpaHeHus
Beicora Haj ypoBHEM Mopst

B npouecce paboTst

Bo Bpemst xpaHeHuUs

Ot 10° o 35°C (ot 50° o 95°F) ¢ MakcuManbHOM
CKOPOCTbIO M3MeHeHus Temnepatypbl 10°C B yac

NMPUMEYAHMUE: Ecnu BbicoTa Hag ypoBHEM Mopsi
npesbiwaeT 900 M, MakcumarnbHas paboyas
Temnepartypa cHwkaetcs Ha 1°F/168 m.

Ot —40° 10 65°C ¢ MaKCHMaJIbHOH CKOPOCTBIO H3MEHEHUSI
temneparypsl 20°C B yac

Ot 20% n0 80% (6e3 KoHIeH CalMH) ¢ MaKCUMAaJIbHOM
CKOPOCTbIO U3MEHEHHUS BlaxkHocTH 10% B yac

Ot 5% 10 95% (6e3 KoHIEHCAlMH) ¢ MAKCUMAIbHON
CKOPOCTBIO H3MeHeHus BlaxkHocTH 10% B yac

0,26 Grms npu 5-350 't Ha 15 Mun
1,54 Grms nipu 10-250 ' va 15 MmuH

Ot —16 110 3 048 M (ot —50 10 10 000 dpyTOB)

NMPUMEYAHME: Ecnu BbicoTa Hag ypoBHEM MOpPSi
npesbiwaet 900 M, MakcumarnbHas paboyas
Temnepartypa cHmkaetcs Ha 1°F/168 m.

Ot -16 1o 10 600 M (o —50 10 35 000 dyToB)

ypOBeHb 3arpsA3HAOUINX BEIIECTB B aTMOC(bepe

Knacc

G2 nnu Huxe, cortacHo knaccupukauun ISA-S71.04-1985
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Sistemas Dell™
PowerEdge™ R910

Procedimientos iniciales
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Notas, precauciones y avisos

Q NOTA: Una NOTA proporciona informacion importante que le ayudara a utilizar
mejor el ordenador.

/\ PRECAUCION: Un mensaje de PRECAUCION indica la posibilidad de dafios
en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.

A AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de dafios materiales, lesiones
o incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este material en cualquier forma sin la autorizacion
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerEdge son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en
los Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales
o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises;
Red Haty Red Hat Enterprise Linux son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados
Unidos y en otros paises; SUSE es una marca comercial registrada de Novell, Inc. en los Estados
Unidos y en otros paises; Citrix y XenServer son marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. o de una
o varias de sus filiales, y pueden estar registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos y en otros paises; VMware es una marca comercial registrada o marca comercial (las “Marcas”)
de VMware, Inc. en los Estados Unidos o en otras jurisdicciones; Solaris es una marca comercial
de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo reglamentario serie E06S

Octubre de 2009 N/P H206N Rev. A01



Instalacion y configuracion

A AVISO: Antes de realizar el procedimiento siguiente, revise las instrucciones
de seguridad incluidas con el sistema.

Desembalaje del sistema

Desembale el sistema e identifique cada elemento.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

N
N
\
N
:
N
:
N
N\

Monte los rieles e instale el sistema en el rack siguiendo las instrucciones
de seguridad y de instalacién del rack incluidas con el sistema.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor (opcional)

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte frontal y posterior del sistema incluyen iconos
que indican qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar
los tornillos (si los hay) del conector del cable del monitor.

Conexion de los cables de alimentacion

Conecte los cables de alimentacion al sistema v, si se utiliza un monitor,
conecte el cable de alimentacién correspondiente al monitor.
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Fijacion de los cables de alimentacion
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Doble el cable de alimentacién del sistema en forma de bucle, como se
muestra en la ilustracion, y fijelo al soporte con la correa proporcionada.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica con
conexion a tierra o a otra fuente de energfa, como por ejemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucion de
alimentacion (PDU).

Encendido del sistema

O

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
de alimentacién deberian encenderse.
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Instalacion del embellecedor opcional

N
N
\
N
N
&

T

Instale el embellecedor (opcional).

Finalizacion de la configuracion del sistema
operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacion
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un
sistema operativo por primera vez, consulte la documentacion de instalacion
y configuracién del sistema operativo. Asegirese de que el sistema operativo
esté instalado antes de instalar hardware o software no adquiridos con el
sistema.

Sistemas operativos admitidos
*  Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) Standard y Enterprise Edition
con SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 (x64) Standard, Enterprise y Datacenter
Edition con SP2

*  Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard, Enterprise,
Datacenter y Web Edition

*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) Standard y Enterprise Edition
*  Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) Standard y Enterprise Edition
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*  Microsoft Windows Essential Business Server (x64) Standard y Premium

Edition

¢ Red Hat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard y Advanced Platform
(x86_32)

* Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard y Advanced Platform
(x86_64)

*  SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

* SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) con SP3

+  Solaris® 10 10/9 (x86_64)

*  Citrix® XenServer™ 6.0 (cuando esté disponible)

*  VMware® ESX Version 4.0 Update 1 (cuando esté disponible)
*  VMware ESXi Version 4.0 Update 1

[E4 NOTA: Para obtener la informacion més reciente sobre los sistemas operativos
admitidos, visite support.dell.com.

Otra informacion atil

& AVISO: Consulte la informacion sobre normativas y seguridad suministrada
con el sistema. La informacion sobre la garantia puede estar incluida en este
documento o constar en un documento aparte.

¢ Fnla documentacién del rack incluida con la solucién de rack se describe
c6émo instalar el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién
sobre las caracteristicas del sistema y se describe c6mo solucionar
problemas del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento
estd disponible en linea en support.dell.com/manuals.

* Enlos soportes multimedia suministrados con el sistema se incluyen
documentacién y herramientas para configurar y administrar el sistema,
incluidas las del sistema operativo, el software de administracién del
sistema, las actualizaciones del sistema y los componentes del sistema
que haya adquirido con el sistema.

Q NOTA: Compruebe si hay actualizaciones en support.dell.com/manuals
y, si las hay, |éalas antes de proceder a la instalacion, puesto que a menudo
sustituyen la informacién contenida en otros documentos.
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Obtencion de asistencia técnica

Sino comprende alguno de los procedimientos descritos en esta guia o si el
sistema no funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario
del hardware. Dell™ cuenta con una amplia oferta de formacion y certificacién
de hardware. Para obtener mds informacion, vaya a www.dell.com/training.

Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.

Informacion de la NOM (solo para México)

La informacién que se proporciona a continuacién aparece en el dispositivo
descrito en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma

Oficial Mexicana (NOM):

Importador: Dell Inc. de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 -11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Numero de modelo: E06S

Voltaje de 100-240 V CA

alimentacion:

Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo cléctrico: 12-6,5 A x 4 (para fuente de alimentacién de 1 100 W)

10-5 A x 4 (para fuente de alimentacion de 750 W)

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Dos o cuatro procesadores Intel® Xeon® serie
7500 (procesadores de hasta ocho nicleos)

Bus de expansion

Tipo de bus PCI Express de primera y segunda generacion
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Bus de expansion (continuacion)

RE[I]UI’HS de expansi()n

Ranura 1: PCle x4 Gen2 media longitud,
altura completa

Ranura 2: PCle x8 Gen2 media longitud,
altura completa

Ranura 3: PCle x8 Gen2 media longitud,
altura completa

Ranura 4: PCle x8 Gen2 media longitud,
altura completa

Ranura 5: PCle x4 Genl media longitud,
altura completa

Ranura 6: PCle x8 Gen2 media longitud,
altura completa

Ranura 7: PCle x16 Gen2 media longitud,
altura completa

NOTA: La ranura 7 puede ampliarse a cuatro
ranuras adicionales PCle x4 Gen2 de perfil bajo
mediante una tarjeta vertical de expansion PCle
opcional.

Memoria

Arquitectura

Z.6calos de médulo de memoria

Capacidades del modulo
de memoria

RAM minima
RAM mixima

Médulos DIMM DDR3 ECC registrados
al 067 Mz

64 z6calos DIMM de 240 patas (ocho tarjetas
verticales de memoria con ocho zécalos DIMM
por tarjeta)

1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB 0 16 GB (no duales,

duales o cuddruples en funcién de la capacidad)
4GB
1TB
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Unidades

Unidades de disco duro Hasta 16 unidades de disco duro internas SAS
0 SSD de 2,5 pulgadas ¢ intercambio activo
NOTA: El plano posterior 4x s6lo admite una unidad
SATA. Las unidades de disco duro SAS y SATA
ubicadas en el mismo plano posterior no se pueden
combinar en un Gnico disco virtual. Los planos
posteriores x16 no admiten unidades SATA.
Unidad éptica Unidad de DVD o DVD+RW SATA interna
opcional
Unidad de DVD-ROM USB externa opcional
Unidad flash Unidad USB interna opcional
Moédulo SD dual interno opcional
Conectores
Posteriores
NIC Cuatro RJ-45 mediante una tarjeta vertical
de E/S de 1 GbE
O bien:
Dos RJ-45 y dos SPF+ mediante una tarjeta
vertical de F/S de 10 Gb
Serie 9 patas, DTE, compatible con 16550
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video VGA de 15 patas
Frontales
Video VGA de 15 patas
USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Internos
USB Uno de 4 patas compatible con USB 2.0

94 | Procedimientos iniciales con el sistema



Video

Tipo de video

Memoria de video

Matrox G200, integrada con iDRAC
8§ MB

NOTA: Compartida con la memoria de la aplicacion

iDRAC.

Alimentacion

Disipacién de calor del sistema
(a 230 Vy una carga del 100%)

Fuente de alimentacién de CA
(por fuente de alimentacion)

Potencia

Voltaje

Corriente de conexion
maxima

Baterias
Bateria del sistema
Bateria RAID (opcional)

§ 407 BTU/h méaximo (2 461 W)
con dos o cuatro PSU de 1 100 W

5732 BTU/h maximo (1 678 W)
con dos o cuatro PSU de 750 W

1 100 W (PSU de alto rendimiento)
750 W (PSU de uso inteligente de energia)

100-240 V, 50-60 Hz, autoajustable

En condiciones normales de linea y en todo el
rango operativo del sistema, la corriente de la
conexién puede alcanzar 55 A por cada fuente
de alimentacion durante 10 ms o menos.

Bateria de tipo botdn de litio CR 2032 de 3 V
Litio-ion de 4,1 V

Caracteristicas fisicas

Altura

Anchura

Profundidad

Peso (configuracién maxima)

Peso (vacio)

17,26 cm

48,24 cm con los pestillos del rack
42,2 cm sin los pestillos del rack

78,8 cm con las fuentes de alimentacién
y el embellecedor

75,3 cm sin las fuentes de alimentacion
ni el embellecedor

47,6 kg
26,31 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: Para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas
a configuraciones del sistema especificas, vaya a
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

Almacenamiento

Humedad relativa

En funcionamiento

Almacenamiento

Vibracién maxima
En funcionamiento
Almacenamiento
Altitud

En funcionamiento

Almacenamiento

De 10 °C a 35 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 10 °C por hora

NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura méaxima de funcionamiento
se reduce 1°C cada 300 m.

De 40 °C a 65 °C con una gradacion de
temperatura méxima de 20 °C por hora

Del 20 al 80% (sin condensacién) con una
gradacion de humedad maxima del 10% por hora

Del 5 al 95% (sin condensacion) con una
gradacion de humedad maxima del 10% por hora

0,26 Grms a 5-350 Hz durante 15 minutos
1,54 Grms a 10-250 Hz durante 15 minutos

De-16a3 048 m

NOTA: Para altitudes superiores a 900 m,
la temperatura méaxima de funcionamiento
se reduce 1°C cada 300 m.

De -16a 10 600 m

Nivel de contaminacién atmosférica

Clase

(G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985
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Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar
ve Uyarilar

Q NOT: NOT, bilgisayarinizdan daha iyi sekilde yararlanmaniza yardimci
olacak énemli bilgiler verir.

A DIKKAT: DIKKAT, yénergelere uyulmadiginda donanimin zarar
gorebilecegini veya veri kaybi olabilecegini belirtir.

A UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olasi maddi hasar,
kisisel yaralanma veya 6liim tehlikesi anlamina gelir.

Bu belgedeki bilgiler 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.
© 2009 Dell Inc. Tiim haklar1 sakhdir.

Dell Inc.'in yazili izni olmadan bu belgelerin herhangi bir sekilde ¢ogaltilmasi kesinlikle yasaktir.

Bu metinde kullanilan ticari markalar: Dell, DELL logosu ve PowerEdge, Dell Inc.'nin ticari
markalaridir; Intel ve Xeon Intel Corporation'm ABD'de ve diger iilkelerdeki tescilli ticari
markalaridir; Microsoft, Windows, ve Windows Server Microsoft Corporation'in ABD ve diger
tilkelerdeki ticari markalar1 ya da tescilli ticari markalaridir; Red Hat ve Red Hat Enterprise Linux
Red Hat, Inc.'nin ABD ve diger tilkelerdeki tescilli ticari markalaridir; SUSE, Novell, Inc.'"nin ABD
ve diger iilkelerdeki tescilli ticari markalaridir; Citrix ve XenServer Citrix Systems, Inc.'nin ve/veya
ona bagli yan firmalarin ticari markalaridir ve Birlesik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisinde ve
diger iilkelerde tescil edilmis olabilir; VMware, VMware, Inc'nin ABD ve diger iilkelerdeki tescilli
ticari markasi ya da ticari markasidir; Solaris, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ve diger tilkelerdeki
tescilli ticari markasidir.

Bu belgede, marka ve adlarin sahiplerine ya da iiriinlerine atifta bulunmak i¢in bagka ticari marka ve
ticari adlar kullanilabilir. Dell Inc. kendine ait olanlarin digindaki ticari markalar ve ticari isimlerle
ilgili hi¢bir miilkiyet hakki olmadigini beyan eder.

Diizenleyici Model E06S Serisi

Ekim 2009 P/N H206N Rev. A01



Kurulum ve Yapilandirma

A UYARI: izleyen iglemleri uygulamadan énce sistemle birlikte gelen
glivenlik yénergelerini okuyun.

Sistemin paketinden ¢ikartiimasi

Sisteminizi paketinden ¢ikartin ve tiim pargalarin tamam olup olmadigim
kontrol edin.

Raylarin ve Sistemin Rafa Yiiklenmesi

N
N
\
N
:
N
:
N
N

Raylarin ve sistemin rafa montajini sistemle birlikte saglanan giivenlik
yonergelerini ve raf montaj yonergelerini izleyerek gerceklestirin.
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istege Bagli — Klavye, Fare ve Monitoriin Baglanmasi

Klavye, fare ve monitorii baglayin (istege bagli).

Sistemin on ve arka kismindaki baglayicilar her bir baglayiciya takilmasi
gereken kablolar1 gosteren simgelere sahiptir. Eger bulunuyorsa monitor kablo
baglayicisindaki vidalari siktiginizdan emin olun.

Gii¢ kablolarinin Baglanmasi

Sistemin gii¢ kablolarinin sisteme baglantisini yapin ve bir monitor
kullaniliyorsa monitdriin gii¢ kablosunun monitére baglantisini gergeklestirin.
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Gii¢ Kablolarinin Sabitlenmesi

Sistem gii¢ kablosunu resimde gosterildigi sekilde kivirin ve saglanan seridi
kullanarak destege sabitleyin.

Giig¢ kablosunun diger ucunu toprakli bir elektrik prizine veya kesintisiz gii¢
kaynagi (UPS) veya gii¢ dagitim birimi (PDU) gibi ayr1 bir gii¢ kaynagina takin.

Sistemin Agilmasi

O

Sistem ve monit6r {izerindeki gii¢ diigmesine basin. Gii¢ gostergeleri yanacaktir.
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istege Bagl Gergevenin Takilmasi

N
N
\
N
N

ez rrr

Cergeveyi takin (istege bagli).

isletim Sistemi Kurulumunu Tamamlayin

Onceden yiiklenmis isletim sistemi ile satin aldiysaniz, sistemle birlikte
saglanan isletim sistemi belgelerine bakin. isletim sistemini ilk kez
yiikliiyorsaniz isletim sisteminize iliskin kurulum ve yapilandirma belgelerine
bakin. Sistemle birlikte satin almadiginiz diger donanim ya da yazilimi
yiiklemeden 6nce igletim sisteminin yiikli oldugundan emin olun.
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Desteklenen isletim Sistemleri

Microsoft® Windows Server® 2008 (x32) Standard ve Enterprise
Edition'lart SP2

Microsoft Windows Server 2008 (x64) Standard, Enterprise ve Datacenter
Edition'lart SP2

Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard, Enterprise, Datacenter
ve Web Edition'lar1

Microsoft Windows Server 2003 R2 (x32) Standard ve Enterprise Edition'lar
Microsoft Windows Server 2003 R2 (x64) Standard ve Enterprise Edition'lart

Microsoft Windows Essential Business Server (x64) Standard ve Premium
Edition'lar

Red Hat® Enterprise Linux® 5.5 Server Standard ve
Advanced Platform (x86 32)

Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server Standard ve
Advanced Platform (x86_64)

SUSE® Linux Enterprise Server 11 (x86_64)

SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86_64) with SP3
Solaris® 10 10/9 (x86_64)

Citrix® XenServer™ 6.0 (saglanabildiginde)

VMware® ESX Version 4.0 Update 1 (saglanabildiginde)
VMware ESXi Version 4.0 Update 1

NOT: Desteklenen igletim sistemlerine iligkin en son bilgiler igin bkz.
support.dell.com.
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Gerekli Olabilecek Diger Bilgiler

A UYARI: Bilgisayariniz ile birlikte gelen giivenlik ve yonetmelik
bilgilerine bakin. Garanti bilgileri bu belge iginde ya da ayn bir belge
olarak bulunabilir.

* Raf ¢oziimiiniizle birlikte sunulan raf belgeleri sisteminizi rafa nasil monte
edeceginizi anlatmaktadir.

*  Donamm Kullanici El Kitab sistem 0zellikleri tizerine bilgiler icermekte ve
sistemde sorun giderme, sistem bilesenlerinin yiiklenmesi ve degistirilmesi
iglemlerinin nasil yapilacagini anlatmaktadir. Bu belgeye ¢evrimigi
support.dell.com/manuals adresinden erisilebilir.

* Sisteminizle birlikte satin aldiginiz igletim sistemi, sistem yonetim yazilimi,
sistem giincellemeleri ve sistem bilesenleri ile ilgili olanlar da dahil sistemin
yapilandirilmasi ve yonetimi igin belge ve araglar i¢eren sisteminizle birlikte
sunulan her tiirlii ortamdaki bilgiler.

g NOT: Her zaman support.dell.com/manuals adresindeki
guncellemeleri kontrol edin ve diger belgelerdeki bilgileri gegersiz
kilarak yerini aldiklari i¢in ilk olarak gtincellemeleri okuyun.

Teknik Yardim Alma

Bu kilavuzdaki bir islemi anlamadiysaniz ya da sistem beklendigi sekilde
calismadiysa Bkz. Donanim Kullanici El Kitab1. Dell™ kapsamli donanim
egitim ve sertifikasyonu sunmaktadir. Daha fazla bilgi i¢in bkz.
www.dell.com/training. Bu hizmet tiim bolgelerde sunulmamaktadir.
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Teknik Ozellikler

islemci

Islemci tipi iki ya da dort Intel® Xeon® 7500 serisi islemci
(sekiz ¢ekirdekli igslemcilere kadar)

Genigletme Veriyolu

Veriyolu tiirti PCI Express Generation 1 ve Generation 2

Genisleme yuvalari Yuva 1: PCle x4 Gen2 yar1 uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 2: PCle x8 Gen2 yar1 uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 3: PCle x8 Gen2 yar1 uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 4: PCle x8 Gen2 yar1 uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 5: PCle x4 Genl yart uzunluk, tam yiikseklik
Yuva 6: PCle x8 Gen2 yar1 uzunluk, tam yiikseklik

Yuva 7: PCle x16 Gen2 yar1 uzunluk, tam
yiikseklik

NOT: Yuva 7, istege bagli PCle genisletme
yukseltme karti kullanilarak dért ek PCle x4
Gen2 algak profilli yuvaya kadar genisletilebilir.

Bellek

Mimari 1067 MHz DDR3 kayitli Hata Denetleme ve
Diizeltme (ECC) DIMM

Bellek modiilii soketleri Altmis dort 240 pin DIMM soket (her biri igin
sekiz DIMM soketi ile sekiz yiikseltme kart1)

Bellek modiilii kapasiteleri 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB veya 16 GB (kapasiteye
bagl olarak tek, ¢ift, ya da dort siralr)

Minimum RAM 4GB

Maksimum RAM 1 TB
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Siriciler

Sabit siiriiciiler

Optik siirticii

Flash siiriicii

On alt1 adet 2,5 inglik dahili ¢alisirken
degistirilebilir SAS ya da SSD sabit siiriiciiye kadar

NOT: x4 arka panel Uizerinde tek bir SATA
surlict desteklenmektedir. Ayni arka panel
Uzerindeki SAS ve SATA sabit suruculer tek bir
sanal disk olarak birlestirilemez. x16 arka
paneller SATA surtculeri desteklememektedir.

Istege bagh SATA DVD veya DVD+RW
Istege bagh harici USB DVD-ROM

Istege bagl dahili USB
Istege bagh dahili ikili SD modiil

Konektorler

Arka
NIC Bir adet 1 GbE 1/O yiikseltme kart1 kullanilarak
dort RJ-45
Veya
Bir adet 10 Gb I/0 yiikseltme kart1 kullanilarak iki
RJ-45 ve iki SPF+
Seri 9-pin, DTE, 16550 uyumlu
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video 15 pin VGA
On
Video 15 pin VGA
USB iki adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Dahili
USB Bir adet 4 pinli USB 2.0 uyumlu
Video
Video tiirii Matrox G200, iDRAC ile entegre
Video bellegi 8 MB

NOT: iDRAC uygulama bellegi ile paylagimii.
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Giig

Sistem 1s1 yayilim1
(%100 yiikte 230 V')

AC Giig Kaynag (her bir gii¢
kaynag icin)

Watt Degeri

Gerilim

Maksimum bosalma akimi

Piller
Sistem pili

RAID pili (Istege bagli)

8407 BTU/sa maksimum (iki veya dort 1100 W
PSU ile)

5732 BTU/sa maksimum (iki veya dort 750 W
PSU ile)

1100 W (Yiksek Cikiglit PSU)
750 W (Energy Smart PSU)

100240 V, 50-60 Hz, otomatik anahtarlamali

Tipik sebeke kosullarinda ve tim sistemin ortam
calisma araliginda 10 ms ya da daha azinda her bir
besleme kaynagi i¢in bogsalma akimi 55 A degerlere
ulasabilir

CR 2032 3,0 V lityum saat pili
4,1 V lityum iyon

Fiziksel Ozellikler

Yiikseklik
Genislik

Derinlik
Agirlik (maksimum

yapilandirmada)
Agirlik (bos durumda)

17,26 cm (6,8 ing)

48,24 cm (18,99 ing) raf kilitleri ile
42,20 cm (16,62 ing) raf kilitleri olmadan

78,8 cm (31,02 ing) giic kaynag1 ve ¢ergeve ile
75,3 cm (29,65 ing) giic kaynagi ve cergeve olmadan
47,60 kg (105 1b)

26,31 kg (58 Ib)
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Cevre Ozellikleri

NOT: Belirli sistem yapilandirmalarina iligkin gevresel élgtimlerle ilgili ek bilgi
icin Bkz. www.dell.com/environmental_datasheets.

Sicaklik
Calisma

Depolama

Bagil Nem
Calisma

Depolama

Maksimum titresim
Calisma
Depolama

Yiikseklik
Calisma

Depolama

Havadan Gegen Madde Diizeyi

Simif

Saatte maksimum 10°C'lik sicaklik degisimli
10° - 35°C (50° - 95°F)

NOT: 2950 fitten fazla yiikseklikler igin,
maksimum ¢alisma sicakhgdi 1°F/550 ft. duser.

Saatte maksimum 20°C'lik sicaklik degisimli
—40° - 65°C (-40° - 149°F)

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%20 - %80 (yogunlasmasiz)

Saatte maksimum %10'luk nem degisimli
%5 - %95 (yogunlagsmasiz)

15 dakika i¢in 5-350 Hz'de 0,26 Grm
15 dakika i¢in 10-250 Hz'de 1,54 Grm

—16 - 3.048 m (50 - 10.000 ft)

NOT: 2950 fitten fazla yiikseklikler igin,
maksimum c¢alisma sicakligi 1°F/550 ft. digser.

—16 - 10.600 m (-50 - 35.000 ft)

ISA-S71.04-1985 ile tanimlanan bigimde G2 veya
daha diisiik
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